MS-7592

FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed
to provide reasonable pro-

tection against harmful in-
terference in a residential N1 996
installation. This equipment

generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

u Reorient or relocate the receiving antenna.
u Increase the separation between the equipment and receiver.
= Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
u Consult the dealer or an experienced radio/television technician for
help.
Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2
Shielded interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7592

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1)  this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

PART NUMBER
G52-75921XM
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The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR IN-
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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.
Keep this User Manual for future reference.

]
-

B Keep this equipment away from humidity.

B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
[ ]

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V
before connecting the equipment to the power inlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electri-
cal shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.
o Liquid has penetrated into the equipment.
o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

o The equipment has dropped and damaged.
o The equipment has obvious sign of breakage.

Do not leave this equipment in an environment unconditioned, storage tem-
perature above 60°C (140°F), it may damage the equipment.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same
or equivalent type recommended by the manufacturer.

FEERE

ERFHENENER , FEEHNRETRAN  UEEKERETHE , £1EE
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For better environmental protection, waste batteries should be col-
u lected separately for recycling or special disposal.




WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI

must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment”

cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the
end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return
these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate dr-
fen Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Européaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammel-
stelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aot 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra
en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de
la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement
ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUM

Komnanus MS| npeanpuHMmaeT akTUBHbIE AEVCTBUSA MO 3aLyUTe OKpYXatoLeit
cpefibl, NO3TOMY HaNoOMWHAEM BaM, YTO....

B cootBeTcTBUM C AMpekTUBOIA EBponelickoro Coto3a (EC) no npepoTtspalleHmio
3arpsiBHEHNss  OKpyXKalolleid cpeabl  UCMOMb30BaHHLIM  ANEKTPUYECKUM U
3MeKTpoHHbIM oBopyaoBaHvem (aupektusa WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLleit
B cuny 13 asrycta 2005 roaa, usgenusi, OTHOCALLMECS K 3neKTpuyeckomy n
3neKTpoHHOMY 060pyA0BaHUIO, HE MOTYT paccMaTpuBaTLCS kak GbITOBO Mycop,
NO3TOMY NPOV3BOAWUTENN BbILLENEPEUNCIIEHHOrO ANEKTPOHHOro obopyaoBaHus
06s3aHbl NPUHMMATL ero Anst nepepaboTku Mo OKOHYaHUM cpoka cnyx6bl. MSI
obsa3yeTca cobnopate TpeboBaHWst MO Npuemy NpoayKuuW, NpoAaHHOR nof
mapkoit MS| Ha TeppuTopun EC, B nepepaboTky no OKOHYaHUM cpoka Cryx0bl.
Bbl MOXeTe BEpPHYTb 3TN U3AEeNWs B CreLmanu3vpoBaHHble NyHKTbI npuemMa.
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o
equipos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estara comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido
por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para
la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van
dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind
van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de pro-
ducten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen
kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi rac¢una o okolini i
prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (‘EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj op-
remi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektriénu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obic¢an otpad i proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobi¢ajenog veka trajanja. MS| ¢e poStovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajaca o ekologie,
MSI przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczacg odpaddéw produktéw
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktdra wchodzi w zycie
13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektronic-
zne “ nie mogg byc¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wiec producenci
tych produktéw bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt
jest wycofywany z uzycia. MSI wypeini wymagania UE, przyjmujac produkty
(sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI
bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada ¢evreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elekirik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agdustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak
lizere, elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak
ve bu elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten sonra
Urtinleri geri toplamakla ylikiimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali
Urtinlerin kullanim sureleri bittiginde MSI triinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi
igerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...
Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobk(, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkl znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonéeni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kornyezetiinket megvédjuk, illetve kornyezetvéddként
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Uni6 (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairdl sz6lé6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n belill értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkozelebbi gyijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda
che....

In base alla Direttiva dell’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Mate-
riali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005,
prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non pos-
sono pil essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali
saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si
adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti all'interno dell’Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile
portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta
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ENGLISH
GETTING STARTED

Thank you for choosing the G41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo (MS-7592
v7.x) Micro-ATX mainboard. The G41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo is based
on Intel® G41 & ICH7 chipset for optimal system efficiency. Designed to fit the
advanced Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/ Celeron® pro-
cessor in LGA775 package, the G41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo delivers a
high performance and professional desktop platform solution.
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SPECIFICATIONS

Processor

= |ntel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/ Celeron® processor
in LGA775 package

® Support 4-pin CPU fan pinheader with fan speed control
(For the latest information about CPU, please visit
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

Supported FSB
= Upto 1333 MHz

Chipset
= North Bridge: Intel® G41 chipset
= South Bridge: Intel® ICH7 chipset

Memory

= 2 DDR2 667/800/1066(OC) DIMM slots (8GB Max)

= 2 DDR3 800/1066/1333(OC) DIMM slots (8GB Max)
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN

= Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E (G41M-P43
Combo)

= Supports LAN 10/100 Fast Ethernet by Realtek® 8105E (G41M-P33 Combo)

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC662
® Supports 5.1 channels audio out

= Compliant with Azalia 1.0 Spec

IDE

= 1 DE port by Intel® ICH7

= Supports Ultra DMA 66/100, PIO & Bus Master operation mode
SATA

m 4 SATA 3Gb/s ports by Intel® ICH7
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Connectors

= Back Panel I/O

- 1 PS/2 mouse port

- 1PS/2 keyboard port

- 1 parallel port

- 1 serial port

- 1VGA port

- 4 USB 2.0 ports

- 1LAN jack

- 3 flexible audio jacks
Onboard Connectors

- 2 USB 2.0 connectors

- 1 S/PDIF-Out connector
- 1 front audio connector
- 1 chassis Intrusion connector
- 1 TPM connector

Slots

= 1 PCIE x16 slot

= 1 PCIE x1 slot

= 1 PCl slot, supports 3.3V/ 5V PCI bus Interface

Form Factor
= Micro-ATX (19.8 cm x 24.4 cm)

Mounting
= 6 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php




SCREW HOLES

When you install the mainboard, you have to place the mainboard into the chas-
sis in the correct direction. The locations of screws holes on the mainboard are
shown as below.

The side has to
toward the rear,
the position for the
/0 shield of the
chassis.

FEEFEF) EEEED) BEEEN

. —J Screw holes

Refer above picture to install standoffs in the appropriate locations on chassis and

then screw through the mainboard screw holes into the standoffs.

IMPORTANT

* To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuit
and chassis or unnecessary standoffs mounted on the chassis is prohibited.

* Please make sure there is no metal components placed on the mainboard or
within the chassis that may cause short circuit of the mainboard.
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REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

Parallel Port
Mouse

S ONG)

2= [

Keyboard COM Port VGA Port USB Ports MIC

HARDWARE SETUP

This section provides instructions on CPU and memory installation, as well as
jumper settings on the mainboard. While doing the installation, be careful in hold-
ing the components and follow the installation procedures.

CPU & Cooler Installation Procedures for LGA775

When you are installing the CPU, make sure that you install the cooler to prevent
overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning
on the computer.

The pin-pad side of LGA 775 CPU The surface of LGA 775 CPU

Remember to apply some thermal
paste on it for better heat dispersion.

Alignment Key.

Yellow triangle is the Pin 1 Yellow triangle is the Pin 1
indicator indicator




Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will
cause the damage of your CPU & mainboard.

1. The CPU socket has a plastic cap on it to protect
the contact from damage. Before you install the
CPU, always cover it to protect the socket pins.

Remove the cap from the lever hinge side.
The pins of socket reveal.
Open the load lever.

Lift the load lever up and open the load plate.

o 9o~ 0D

After confirming the CPU direction for correct mat-
ing, put down the CPU in the socket housing frame.
Be sure to grasp on the edge of the CPU base.
Note that the alignment keys are matched.

7. Visually inspect if the CPU is seated well into the
socket. If not, take out the CPU with pure vertical
motion and reinstall.

8. Cover the load plate onto the package.

9. Press down the load lever lightly onto the load
plate, and then secure the lever with the hook un-
der the retention tab.

10. Align the holes on the mainboard with the heatsink.
Push down the cooler until its four clips get wedged
into the holes of the mainboard.

11. Press the four hooks down to fasten the cooler.
Then rotate the locking switch (refer to the correct
direction marked on it) to lock the hooks.

12. Turn over the mainboard to confirm that the clip-
ends are correctly inserted.

13. Finally, attach the CPU Fan cable to the CPU fan
connector on the mainboard.

IMPORTANT
* Read the CPU status in BIOS.

* Whenever the CPU is not installed, always protect your CPU socket pins with
the plastic cap covered.

* Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the CPU/cooler
installation only. The appearance of your mainboard may vary depending on the
model you purchase.
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Installing Memory Modules
1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the
right orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until
the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot.
The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the
memory module is properly seated. You can barely see the golden finger if the
memory module is properly inserted in the DIMM slot.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM
slot clips at the sides.

IMPORTANT
* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same
type and density in different channel DIMM slots.

* To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into
the DIMM!1 first.




ATX 24-Pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the
ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in
the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply
firmly into the connector.

ATX 4-Pin Power Connector: JPWR2
This 4-Pin power connector is used to provide power to the CPU.

<o,
o,
o,

e, P
°o@

P

IMPORTANT
Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to
ensure stable operation of the mainboard.

IDE Connector: IDE1
This connector supports IDE hard disk drives, optical disk drives and other IDE
devices.

IMPORTANT

If you install two IDE devices on the same cable, you must configure the drives
to cable select mode or separately to master / slave mode by setting jumpers.
Refer to IDE device documentation supplied by the vendors for jumper setting
instructions.
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Serial ATA Connector: SATA1 ~ 4
This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can
connect to one Serial ATA device.

IMPORTANT
Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss
may occur during transmission.

Fan Power Connectors: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connect-
ing the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and
should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be con-
nected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-
board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage
of the CPU fan control.

CPUFAN SYSFAN1/2
<55 e, oS,

S/PDIF-Out Connector: JSP1
This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) interface for digital audio transmission.




Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and
LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel /0O Connectivity Design
Guide.

e &°
PS &, os¥ &

Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with
Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

Front USB Connector: JUSB1, JUSB2

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for
connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cam-
eras, MP3 players, printers, modems and the like.
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TPM Module connector: JTPM1
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module. Please re-
fer to the TPM security platform manual for more details and usages.

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.

&

Ze,
2,
554

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM onboard that has a power supply from an external battery
to keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system
configuration, set the jumper to clear data.

JBAT1

1 a1

Keep Data Clear Data

IMPORTANT

You can clear CMOS by shorting 1-2 pin while the system is off, then open it. Avoid
clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.




USB power Jumper: JUSB_PW1
These jumpers are used to select USB ports powered by VCC5 or 5VSB. Set to
5VSB if you want them provide power in standby mode.

JUSB_PW1 2 i 2 S
o[o]o] E
(for on-board USB e
connectors) l ojaja l E e
-1 5 a1 5
Close 1-3, 2-4. Close 3-5, 4-6.
Keep USB Keep USB
power to VCC5 power to 5VSB
(default)
IMPORTANT

If you set the jumper to 5VSB, the power supply must be able to provide at least
2A currents.

LAN, Front Audio EuP Jumper: JLAN_PW1, JAUD_PW1

EuP(Energy-using Products) is a standard for reducing power consumption in
standby mode. These jumpers are used to enable/ disable the EuP function of the
LAN jack and the front audio connector.

-1 1

(for LAN jack) *1

Enable EuP Disable EuP
(default)
JAUD P
(for JAUD1 1 “1
connector) Enable EuP Disable EuP
(default)
IMPORTANT

If you set the jumper to EuP, the Wake-on-LAN function will be disabled under
S3, 54, S5 state.
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PCIE Slot
The PCIE slot supports the PCIE interface expansion card.

PCIE x16 slot.

- PCIE x1 slot.

PCI Slot
The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards
that comply with PCI specifications.

IMPORTANT

When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power
supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to config-
ure any necessary hardware or software settings for the expansion card, such as
Jjumpers, switches or BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware
lines over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI
IRQ pins are typically connected to the PCI bus pins as follows:

PCI1 INT A# INT B# INT C# INT D#
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BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to

enter Setup.
Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

Main Page

CHOS Setup Utility - Copyright (©) 1985-2010, fmerican Hegatrends. Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BI0S Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults
» /U Monitor Save & Exit Setup

» BIOS Setting Passuord Exit Without Saving

nfigure Tine and Date. Display System Infornat

BIDS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size 512MB

Standard CMOS Features
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced BIOS Features
Use this menu to setup the items of special enhanced features.

Integrated Peripherals
Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

Power Management Setup
Use this menu to specify your settings for power management.

H/W Monitor
This entry shows the status of your CPU, fan, warning for overall system status.

BIOS Setting Password
Use this menu to set BIOS setting Password.
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Cell Menu

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control.

M-Flash

Use this menu to read/ flash the BIOS from USB media device.

Load Fail-Safe Defaults

Use this menu to load the BIOS default values that are factory settings for system

operations.

Load Optimized Defaults

Use this menu to load factory default settings into the BIOS for stable system

performance operations.

Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.

Cell Menu

CHOS Setup Utility - Copyright (O 1985-2010, fmerican Megatrends, Inc.

Current CPU Frequency
Curvent DRH Frequency 1066

» CRU Feature
Intel EIST

C1E Support

fdjust CPU Base Frequency (HHz)
Adjusted CRU Fremency (H) 2664

» Advance DRAM Configuration
FSB/DRAM Ratio
Mdjusted DR Fremency (M 1066

futo Disable PCI/PCI-E Flequencg [Enabled]

DRAM Uoltage
NB Uoltage V)
CBU UTT (V)

Spread Spectrun  [Embledl

Tes:Move Enter:Select +/-

<Ualu
FB:Fail-Safe Defaults

Current CPU/DRAM Frequency

It shows the current frequency of CPU/Memory. Read-only.

CPU Feature

Press <Enter> to enter the submenu

CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the submenu, that shows the technologies that the in-

stalled CPU supported.

Menu

-66GHz (333x8)

N
066HHz

[Press Enterl
[Enabled]

[Enabled]

3331

Help Ttem

Configure CPU.

2664

[Press Enterl
[Autol
1066

[Autol
[Autol
[Autol

[Enabled] v

e F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F6:0ptimized Defaults
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Intel EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance
level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC
power. This field will appear after you installed the CPU which support speedstep
technology.

C1E Support
To enable this item to read the CPU power consumption while idle. Not all proces-
sors support Enhanced Halt state (C1E).

Adjust CPU Base Frequency (MHz)

This item allows you to set the CPU Base clock (in MHz). You may overclock
the CPU by adjusting this value. Please note the overclocking behavior is not
guaranteed.

Adjusted CPU Frequency (MHz)
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

Advance DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the submenu.

DRAM Timing Mode

Selects whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence De-
tect) EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto By SPD] enables DRAM
timings and the following related items to be determined by BIOS based on the
configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to configure the
DRAM timings and the following related items manually.

CAS Latency (CL)

When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. This
controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock cycles)
before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. When
DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately. This
setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS (row
address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cycles, the
faster the DRAM performance.

tRP

When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. This
item controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be al-
lowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate its
charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may
fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

tRAS
When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. This set-
ting determines the time RAS takes to read from and write to a memory cell.
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tRTP
When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. Time
interval between a read and a precharge command.

tRFC
When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. This set-
ting determines the time RFC takes to read from and write to a memory cell.

tWR

When the DRAM Timing Mode is set to [Manual], the field is adjustable. It speci-
fies the amount of delay (in clock cycles) that must elapse after the completion
of a valid write operation, before an active bank can be precharged. This delay
is required to guarantee that data in the write buffers can be written to the
memory cells before precharge occurs.

tRRD
When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. Speci-
fies the active-to-active delay of different banks.

tWTR

When the DRAM Timing Mode is set to [Manual], the field is adjustable. This
item controls the Write Data In to Read Command Delay memory timing. This
constitutes the minimum number of clock cycles that must occur between the
last valid write operation and the next read command to the same internal bank
of the DDR device.

FSB/DRAM Ratio
This item will allow you to adjust the ratio of FSB to memory.

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
It shows the adjusted memory frequency. Read-only.

Auto Disable PCI/PCI-E Frequency
When set to [Enabled], the system will remove (turn off) clocks from empty DIMM
and PCI slots to minimize the electromagnetic interference (EMI).

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V)
These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

Spread Spectrum

When the motherboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of
the pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum func-
tion reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of
the pulses are reduced to flatter curves. If you do not have any EMI problem,
leave the setting at Disabled for optimal system stability and performance. But if
you are plagued by EMI, set to Enabled for EMI reduction. Remember to disable
Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce
a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked proces-
sor to lock up.

IMPORTANT

* If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the
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value of Spread Spectrum for EMI reduction.

* The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum
value, please consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.

Load Optimized Defaults
You can load the default values provided by the mainboard manufacturer for the
stable performance.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2010, fmerican Megatrends, Inc.

» Standard CHMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Management Setu ized Defaults

» H/W Monitor Load Optimal Defaults? Setup

» BIOS Setting Passuord t Saving
[0K1 [Cancell

e ESC:Exit F:
zed Defaults

Configure Tine and Date. Display System Infornation. ..

BIOS Version U32.0B11 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size S12MB
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ZHFE|E 7{H A|IARI0| POST(Power On Self Test) Z2MAE AIZFEHLICH 3tH
off otzhol HIAIX|7t EAIE|H, <DEL> 7|18 =2 &S AlIZELct

Press DEL to enter SETUP

AN-ER7H SEEHHL MEE AZstT| Mol HIAIRIZF EAIZH, AlARS 2ACHt
CHAl 747{LE 2|8 HE & S21 CFA| AIZFEFLICH EBF <Ctrl>, <Alt> 3 <Delete> 7|
£ SAlll 524 AlAEIS CHAl AIRHE = Q&LICH

H 2l H ||

CHOS Setup Utility - Copyright (©) 1985-2010, fmerican Hegatrends. Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu
» Advanced BI0S Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults
» /U Monitor Save & Exit Setup

» BIOS Setting Passuord Exit Without Saving

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help
F8:Fail-Safe Defaults F6:Optimized Defaults

Configure Tine and Date. Display System Infornation. ..

BIDS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size 512MB

Standard CMOS Features
Ol HIF& At85tod AlZh Em St Z2 7|2 AlA" T4 Melguch
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Cell Menu
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tRFC
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FRANCAIS

POUR COMMENCER

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mére des séries Micro-ATX G41M-
P33 Combo/ G41M-P43 Combo (MS-7592 v7.x). Les séries G41M-P33 Combo/
G41M-P43 Combo sont basées sur les puces Intel® G41 & ICH7 offrant un systéme
trés performant. La carte fonctionne avec les processeurs Intel® Core™2 Quad/
Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/ Celeron® avancés dans le paquet LGA775, les
séries G41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo sont tres performanantes et offrant
une solution adaptée tant aux professionnels qu’aux particuliers.

Schéma

II Top : mduse
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SYSFAN1

TLine-n
(| miLine-out o
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GEEHE san_Pwi 3
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[T ICH7
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] PCI1
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D

JusB2  JFP1

JUSB1 JFP2
2360 (EEEET BEERL [ERED
JUSB_PW1
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SPECIFICATIONS

Processeurs

= |ntel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/ Celeron® proces-
seurs dans le paquet LGA775

Supporte le connecteur de 4 pin du ventilateur de CPU avec le controle de la
vitesse du ventilateur

(Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

FSB supporté
= Jusqu'a 1333 MHz

Jeu de puces
= North Bridge : Puce Intel® G41
= South Bridge : Puce Intel® ICH7

Mémoire

= 2 emplacements DDR2 667/800/1066(OC) DIMM (8GB Max)

= 2 emplacements DDR3 800/1066/1333(0OC) DIMM (8GB Max)
(Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN

= Supporte LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek® 8111E (G41M-P43
Combo)

= Supporte LAN 10/100 Fast Ethernet par Realtek® 8105E (G41M-P33 Combo)

Audio

® Puce intégrée par Realtek® ALC662
®m Supporte 5.1 canaux audio out

m Conforme a la spécification Azalia 1.0

IDE

= 1 port IDE par Intel® ICH7

= Supporte les modes d’opération Ultra DMA 66/100, PIO et Bus Master
SATA

= 4 ports SATA 3Gb/s par Intel® ICH7
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Connecteurs

= Panneau arriére I/0

- 1 port souris PS/2

- 1 port clavier PS/2

- 1 port paralléle

- 1 port sérial

- 1 port VGA

- 4 ports USB 2.0

- 1 prise LAN

- 3 prises audio flexibles
Connecteurs intégrés

- 2 connecteurs USB 2.0

- 1 connecteur S/PDIF-Out
- 1 connecteur audio avant
- 1 connecteur chéssis Intrusion
- 1 connecteur TPM

Emplacements

= 1 emplacement PCIE x16

= 1 emplacement PCIE x1

= 1 emplacement PCI, supporte I'Interface bus PCI 3.3V/ 5V

Dimension
= Micro-ATX (19.8 cm x 24.4 cm)

Montage
= 6 trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des
pieces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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TROUS TARAUDES

Quand vous installez la carte mére, il faut déposer la carte dans le chassis en
bonne position. La situation des trous taraudés sont montrée dans la figure ci-
dessous.

Face vers l'arriére,
position pour la
protége Entré/ Sor-
tie du chassis.

EBEEF) (e BREED

<0: =P Trous taraudés

Veuillez vous référer a la figure pour installer le support dans une position ap-
propriée sur le chassis et puis de fixer la carte a travers les trous taraudés sur
le support.

IMPORTANT

* Pour prévenir les endommages a la carte mére, il est interdit de mettre toutes
sorte de contact entre le circuit et le chassis ou de mettre un support inutile sur
le chéssis.

* Veuillez vous assurer qu'il n’y a pas de composant en métal mis dans la carte ou
le chassis qui entrainerait un court circuit a la cartre mére.
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

. Port Paralléle
Souris

S ONG)

Ligne-|

EY

gne-O

oo | oo

Clavier Port COM Port VGA Ports USB MIC

INSTALLATION DU MATERIEL

Ce chapitre vous indique comment installer le CPU, les modules de mémoire,
ainsi que les cavaliers sur la carte. Lors de I'installation du matériel, veuillez suivre
les instructions de montage pour éviter d’endommager quoi que ce soit.

Procédure d'intallation du CPU et le ventilateur pour LGA775

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU posséde d’un systeme
de refroidissement pour prévenir le surchauffe. Si vous ne possédez pas de sys-
teme de refroidissement, contactez votre revendeur pour vous en procurer un et
installez-le avant d’allumer I'ordinateur.

La face de la galette & contact du LGA  La surface du LGA 775 CPU.
775 CPU.

N'oubliez pas d’appliquer un composé
de transfert thermique pour une meil-
leure dispersion de chaleur.

Le triangle jaune est l'indicateur Le triangle jaune est l'indicateur
du Pin 1 du Pin 1
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Suivez les instructions suivantes pour installer le CPU et le ventilateur correcte-
ment. Une mauvaise installation endommagera votre CPU et la carte mére.

Le socket CPU possede un plastique de protection.
Ne le retirez qu'au moment d'installer le CPU.

Enlevez le chapeau de la charniére du levier.
On réveéle les broches de la douille.

Ouvrez le levier de charge.

o H 0N

Levez le levier et ouvrez le plateau de charge-
ment.

6. Aprés avoir confirmé la direction du CPU pour join-
dre correctement, déposez le CPU dans I'armature
du logement de douille. Faites attention au bord de
sa base. Notez qu’on aligne les coins assortis.

7. Inspectez visuellement si le CPU est bien posé
dans la douille. Si non, sortez verticalement le CPU
prudemment et réinstallerz-la.

8. Couvez le plat de charge sur le paquet.

9. Abaissez le levier sur le plateau de chargemen,
puis sécuriser I'ensemble avec le mécanisme de
rétention.

10. Alignez les trous de la carte avec le ventilateur.
Installez le ventilateur dans les trous de la carte
mére.

11. Appuyez sur le crochets pour attacher le venti-
lateur. Puis effectuer une rotation des systémes
de rétention. (Référez-vous a la direction correcte
marquée la-dessus) afin de verrouiller le crochet.

12. Retournez la carte mére pour assurer que le venti-
lateur est correctement inséré.

13. Finalement, attachez le cable du ventilateur de
CPU au connecteur du ventilateur de CPU sur la
carte mére.

IMPORTANT
* Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

* Toujours protégez les pins de votre CPU avec le plastique de protection avant
que le CPU soit installé afin d’éviter tout dommage.

* Les photos de carte montrées ici ne sont que pour une démonstration de
l'installation du CPU et son refroidissement. L’apparence de votre carte peut
varier selon le modéle que vous achetez.
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Installation des Modules de Mémoire
1. Le module de mémoire ne posséde qu’une seule encoche au centre et qu'il
n’est convenable que dans la correcte orientation.

2. Insérez le module de mémoire verticalement dans le slot DIMM. Puis pous-
sez-le la-dedans jusqu’a ce que le doigt d’or sur le module de mémoire soit
profondément inséré dans le slot DIMM. Le clip en plastique situé de chaque
co6té du module va se fermer automatiquement. Vous ne opuvez presque pas
voir le doigt d’or si le module de mémoire est correctement inséré dans le
slot DIMM.

3. Les clips en plastique situés de chaque c6té du slot DIMM se ferment au-
tomatiquement.

IMPORTANT

* Au mode Dual-Channel, assurez-vous que vous installez les modules de mé-
moire du méme type et de la méme densité dans des slots DIMM de canaux
différents.

* Pour lancer avec succeés votre ordinateur, insérez tout d’abord les modules de
mémoire DIMM1.
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Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors I'alimentation d’énergie dans le connteur.

Connecteur d’alimentation ATX 4-pin : JPWR2
Ce connecteur d’alimentation de 4-Pin sert a alimenter le CPU.

IMPORTANT
Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour as-
surer une stabilité de la carte mére.

Connecteur IDE : IDE1
Ce connecteur supporte les disques durs IDE, les lecteurs du disque dur optique
et d’autre dispositifs IDE.

IMPORTANT

Si vous installez deux dispositifs IDE sur un méme cable, vous devez configurer le
second dans le mode cable sélection ou dans le mode master / slave séparément
en configurant les cavaliers. Référez-vous aux documentations de dispositifs
d’IDE fournits par les vendeurs pour les instructions d’aarrangement de cavalier.
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Connecteur Sérial ATA : SATA1 ~ 4
Ce connecteur est un port d’Interface de haute vitesse Sérial ATA. Chaque con-
necteur peut se connecter a un dispositif Sérial ATA.

IMPORTANT

Veuillez ne pas tordre le cable Sérial ATA a 90-degrés. Cela pourrait 'endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.

Connecteurs d'alimentation du ventilateur : CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2
Les connecteurs d’alimentation du systéme de refroidissement suportent un sys-
téme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le fil soit positif et connecté au +12V; le céble noir connecté au GND. Si la
carte mere possede un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez contréler le ven-
tilateur du CPU.

CPUFAN SYSFAN1/2
SIS, SEIS,
I, e,

Connecteur S/PDIF-Out : JSP1
Ce connecteur sert a connecter I'Interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Intercon-
nect Format) pour une transmission numérique audio.
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Connecteurs Panneau avant : JFP1, JFP2

Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Le con-
necteur JFP1 est compatible avec Intel® Front Panel 1/O Connectivity Design
Guide.

Connecteur Audio Panneau avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. |l est com-
patible avec Intel® Front Panel /O Connectivity Design Guide.

PSS
OIS S
B NN
2
>
e

Connecteur USB avant : JUSB1, JUSB2

Ce connecteur, compatible avec Intel® /O Connectivity Design Guide, est idéal
pour connecter les USB périphérique d’Interface de haute vitesse tel que USB
HDD, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems et etc.

=,
< <
2SSy,
- e
RSN
N
)94,
SISO,
- o
S
PSS Stk
SSes
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Connecteur de Module TPM : JTPM1

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de détails et
d'utilisations.

Connecteur chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis Instrusion switch. Si le chassis
est ouvert, l'interrupteur en informera le systéeme, qui enregistrera ce statut et
affichera un écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer
dans le BIOS et désactiver le record.

&

e,
2,
55

Cavalier d'effacement CMOS : JBAT1

Le CMOS RAM intégré recoit une alimentation d’une batterie externe qui per-
met de garder les données de configuration du systéme. Avec le CMOS RAM,
le systéme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu'il soit allumé. Si
vous voulez effacer la configuration du systéme, réglez le cavalier pour effacer
les données.

JBAT1

<1 1

Conserver les données Effacer les données

IMPORTANT

Vous pouvez effacer le CMOS en positionnant les 1-2 pin orsque le PC est dés-
activé, puis ouvrez-le. Evitez surtout d’effacer le CMOS lorsque le PC est allumé,
cela endommagera la carte mére.
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Cavalier dalimentation USB : JUSB_PW1

Ces cavaliers servent a choisir les ports USB alimentés par VCC5 ou 5VSB. Ré-
glez-le en 5VSB si vous voulez que les ports USB fournissent une alimentation
pour le mode attente.

m 2 6 2 6 2 6
EEm— o[o]o] el O |
(pour connecteurs ID o ':’l U] E

USB intégrés)

-1 5 -1 5

Fermer 1-3, 2-4. Fermer 3-5, 4-6.

Garder Garder
I'alimentation I'alimentation
USB en VCC5 USB en 5VSB
(défaut)

IMPORTANT

Si vous mettez le cavaliver en 5VSB, I'alimentation doit étre capable de fournir le
courant de 2A au moins .

Cavalier EuP LAN, Audio avant : JLAN_PW1, JAUD_PW1

EuP(Energy-using Products) est un standard pour réduire la consommation
d’énergie au mode attente. Ces cavaliers servent a activer/ désactiver la fonction
EuP de la prise LAN et le connecteur audio avant.

JLAN_PW1

(pour prise “1 “1 “1

LAN) EuP activé EuP désactivé
(défaut)

JAUD_PW1 win

(pour con- “1 “1

necteur EuP activé EuP désactivé

JAUD1) (défaut)

IMPORTANT

Si vous mettez le cavalier en EuP, la fonction Réveil-LAN sera désactivée au
mode S3, S4, S5.
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Emplacement PCIE
L’'emplacement PCIE supporte la carte d’extension d'Interface PCIE.

Emplacement PCIE x16.

Emplacement PCIE x1.

Emplacement PCI
Le slot PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB, et d’autre cartes
ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

IMPORTANT

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC
n'est pas relié au secteur. Lisez le documentation pour faire les configurations
nécessaires du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers,
commutateurs ou la configuration du BIOS.

Chemins de revendication d'interruption de PCI

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des lignes de maté-
riel sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption au
microprocesseur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de
bus PCI comme suivant :

Emplacement

PCI1 INT A# INT B# INT C# INT D#
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REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a I'écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglages).

Press DEL to enter SETUP

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n’ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec I'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, and <Delete>.
Page Principale

CMDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2010. American Megatrends, Inc.

» Standard CHOS Features » Cell Henu
» Advanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults
» H/W Monitor Save & Exit Setup

» BIOS Setting Passuord Exit Without Saving

Tles:Move Enter +/-/:Value F10:Save ESC:Exit F1
Fi F6:Optimized Defaults

Configure Tine and Date. Display System Information

BIOS Uersion U32.0811 CPU Frequency 2664HHz Physical Memory Size S512MB

Standard CMOS Features
Utilisez ce menu pour parameétrer des éléments standards du BIOS tel que
I'heure, la date etc.

Advanced BIOS Features
Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spécifiques.

Integrated Peripherals
Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des périphériques intégrés.

Power Management Setup
Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages pour la gestion d’alimentation.

H/W Monitor
Cette entrée montre les statuts du CPU, du ventilateur, et de I'alarme du
systéeme.
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BIOS Setting Password
Utilisez ce menu pour entrer un mot de passe pour le BIOS.

Cell Menu
Utilisez ce menu pour spécifier votre configuration pour le controleur de fréquence/
tension.

M-Flash
Utilisez ce menu pour lire / flash le BIOS du périphérique de média USB.

Load Fail-Safe Defaults
Utilisez ce menu pour charger les valeurs par défaut du BIOS, les réglages de la
manufacture pour 'opération du systéme.

Load Optimized Defaults
Utilisez ce menu pour charger les réglages par défaut de la manufacture dans le
BIOS pour meilleure performance opération.

Save & Exit Setup
Réglage d’enregistrer les modifications a CMOS et de quitter.

Exit Without Saving
Réglage d’abandonner les modifications et de quitter.

Cell Menu

CMOS Setup Utility - Copyright (C> 1985-2010, American Megatrends, Inc.
o

ell Menu
Help Ttem

Configure CBU.

Current CPU Frequency 2.666Hz (333xBY
Current DRAM Frequency 1066MHz

» CPU Feature
Intel EIST [Enabled]
CIE Support [Enabled]
fdjust CPU Base Frequency () [3331

[Press Enterl

fdjusted CPU Frequency (HHz)

2664

» Aduance DRAM Configuration

FSB/DRAM Ratio
fdjusted DRAM Frequency (MHzY

[Press Enter]
Autol
1066

futo Disable PCI/PCI-E Frequency [Enabled]

DRAN Voltage (V)
NB Uoltage (U)
CPU UTT (W)

Spread Spectrun

[Autol
[Autol
[Autol

[Enabled]

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
FB8:Fail-Safe Defaults F6:0ptimized Defaults

Current CPU/DRAM Frequency

Il montret la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.

CPU Feature

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
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CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu, qui montre les technologies
supportées par le CPU installé.

Intel EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep technologie vous permet de configurer le niveau
de performance du microprocesseur si 'ordinateur fonctionne en batterie ou en
I'adapteur d’alimentation. Ce domaine vous apparaitra aprés que vous installiez le
CPU qui supporte la speedstep technologie.

C1E Support
Activer cet article pour lire la consommation d’alimentation du CPU lors de I'arrét.
Pas tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).

Adjust CPU Base Frequency (MHz)

Ce menu vous permet d’ajuster la fréquence du CPU (en MHz). Vous pouvez
overclocker le CPU en ajustant cette valeur.Veuillez noter que le comportement
d’overclocking n’est pas garanti.

Adjusted CPU Frequency (MHz)
Cet article vous permet d’ajuster la fréquence du CPU. Lecture uniquement.

Advance DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

DRAM Timing Mode

Le choix du DRAM timing est contrélé par SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM sur le module DRAM. La mise en [Auto By SPD] active le DRAM tim-
ings et les articles relatifs suivants qui seront déterminés par le BIOS basé sur
les configurations du SPD. La mise en [Manual] vous permet de configurer le
DRAM timings et les articles relatifs suivants manuellement.

CAS Latency (CL)

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
Il contréle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

tRCD

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition
de RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe). Moins I'horloge
fonctionne, plus vite est la performance de DRAM.

tRP

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
Cet article controle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
soit permit a précharger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS ac-
cumule son charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement
peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article
applique seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systeme.

tRAS
Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
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L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tRTP
Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
L’interval de temps entre un ordre de lecture et de précharge.

tRFC

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
Ce réglage détermine le temps que le RFC prend pour lire de et écrire & une
cellule de mémoire.

tWR

Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [Manual], ce domaine est ajustable.
Il spécifie la quantité de retard (en cycles d’horloge) qui doit se passer aprés
'achévement d’'une opération valide d’écriture, avant qu'une active banque
puisse étre chargée. Ce retard est revendiqué pour garantir que les données
dans le tempon d’écriture puissent étre écrites aux cellules de mémoire avant
I'apparition du précharge.

tRRD
Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [Manual], ce domaine est ajustable.
Il spécifie le retard activité-a-activité de banques différentes.

tWTR

Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [Manual], ce domaine est ajustable.
Cet article contréle le timing de mémoire du Write Data In @ Read Command
Delay. Cela constitue le numéro minimum de cycles d’horloge qui s’agissent
entre la derniére opération valide d’écriture et I'ordre de lecture suivant a la
méme banque internal du périphérique DDR.

FSB/DRAM Ratio
Cet article vous permet d’ajuster le ratio du FSB a la mémoire.

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée de la mémoire. Lecture uniquement.

Auto Disable PCI/PCI-E Frequency
Lorsque mis en [Enabled], le systeme éteindra les horloges des fentes vides de
PCI pour réduire au minimum l'interface électromagnétique (EMI).

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V)
Ces articles servent a ajuster la tension du CPU, de la mémoire et de la puce.

Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mére fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Inter-
ference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les im-
pultions. Si vous n'avez pas de probleme d’EMI, laissez-le sur Disabled qui vous
permet d’avoir une stabilité du systeme et des performances optimales. Dans le
cas contraire, choisissez Enabled pour la réduction EMI. N'oubliez pas de dés-
activer cette fonction si vous voulez faire de I'overclocking, parce que la moindre
modification peut entrainer une accélération temporaire d’horloge et ainsi votre
processeur overclocké se verrouillera.
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IMPORTANT

* Si vous n'avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systéme et des performances optimales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus conven-
able, veuillez consulter le réglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d'overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroisse-
ment temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur
overclocke.

Load Optimized Defaults
Vous pouvez charger les valeurs de défaut fournites par la manufacture de carte
pour une performance stable.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2010, fmerican Megatrends, Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Management Setu ized Defaults

» H/ Monitor Load Optimal Defaults? Setup

» BIOS Setting Passuord t Saving
0K [Cancell

elect  + Ualue F10:Save ESC:Exit F:
il-Safe Defaults F6:Optimized Defaults

onfigure Time and Date. Display System Information

BIDS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size 512MB

62



MS-7592

DEUTSCH
EINLEITUNG

Danke, dass Sie das G41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo (MS-7592 v7.x) Mi-
cro-ATX Mainboard gewéhlt haben. Das G41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo
basiert auf dem Intel® G41 & ICH7 Chipsatz und erméglicht so ein optimales und
effizientes System. Entworfen, um den hochentwickelten Intel® Core™2 Quad/
Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/ Celeron® Prozessor fiir Sockel LGA775 zu
unterstiitzen, stellt das G41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo Serie die ideale
Loésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.

Layout

CPUFAN1

=
SYSFAN1

Top:
Parallel Port

Bottom
COM poft
VGA por]

15

USB ports

Top: LAN Jack &
Bottom: USB pprts 2

T:Line-In
M:Line- Ou|

o
B:Mic-In 0 g
EEELE  san_Pwi 3

JAUD1

Jci

|:| e
PCI_E2 Intel
(S TITT=Trre| ICH7
o
T

] PCI1

I T IR T ETTI T TTIES
JAUD_PW 1 [DITEITTITON TT I IO OO OO VOO R OO OO |

JUSB2  JFP1 JFP2

JUSB1
J o EEEERNEEH3Y

IDE1
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren

= |ntel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/ Celeron® Prozessor
fur Sockel LGA775

® Unterstltzt Liftersteuerung Uber eine 4-polige Stiftleiste
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

Unterstiitzt FSB
= Bis zu 1333 MHz

Chipsatz
= North-Bridge: Intel® G41 Chipsatz
= South-Bridge: Intel® ICH7 Chipsatz

Speicher

= 2 DDR2 667/800/1066(OC) DIMM Steckplétze (max. 8GB)

= 2 DDR3 800/1066/1333(0OC) DIMM Steckplétze (max. 8GB)
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN

= Unterstiitzt LAN 10/100/1000 Fast Ethernet Gber Realtek® 8111E (G41M-P43
Combo)

= Unterstlitzt LAN 10/100 Fast Ethernet (iber Realtek® 8105E (G41M-P33
Combo)

Audio

= Onboard Soundchip Realtek® ALC662

® 5 ,1-Kanal Audio-Ausgang

® Erfiillt die Azalia Spezifikationen

IDE

= 1 IDE Anschluss tber Intel® ICH7

= Unterstitzt die Betriebmodi Ultra DMA 66/100, PIO & Bus Mastering

SATA
m 4 SATA 3Gb/s Anschliisse tber Intel® ICH7
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Anschliisse

= Hintere Ein-/ und Ausgange

- 1 PS/2 Mausanschluss

- 1 PS/2 Tastaturanschluss

- 1 parallele Schnittstelle

- 1 serieller Anschluss

- 1VGA Anschluss

- 4 USB 2.0 Anschlusse

- 1LAN Anschluss

- 3 Audiobuchsen

Onboard Stiftleiste/ Anschllisse
- 2 USB 2.0 Stiftleisten

- 1 S/PDIF-Ausgang Stiftleiste
- 1 Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgange
- 1 Gehéausekontaktschalter

- 1 TPM Schnittstelle

Steckplatze

= 1 PCIE x16-Steckplatz

= 1 PCIE x1-Steckplatz

= 1 PCI-Steckplatz, unterstitzt 3,3V/ 5V PCI Bus Interface

Form Faktor
= Micro-ATX (19,8 cm x 24,4 cm)

Montage
= 6 Montagebohrungen

Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehdr Teilenummern bendtigen, finden Sie
diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php

65



SCHRAUBENLOCHER

Wenn Sie das Mainboard zu installieren, miissen Sie das Mainboard in das Chas-
sis in der korrekten Richtung setzen. Die Standorte von Schraubenlochern auf
dem Mainboard sind wie nachfolgend gezeigt.

Die Seite muss
nach hinten, die
Position  fur die
E/A-Abschirmung
des Chassis.

FEEFEF) EEEED) BEEEN &

—) Schraubenlécher

Verweisen Sie das obige Bild, um Abstandshalter in den entsprechenden Orten
auf Chassis installieren und dann Schraube durch das Mainboard Schrauben-
I6cher in den Abstandshaltern.

WICHTIG

* Zur Verhtitung von Schédden auf dem Mainboard, jeglichen Kontakt zwischen
dem Mainboard Stromkreis und dem Chassis oder unndtige Abstandshalter
montiert auf dem Chassis ist verboten.

* Bitte stellen Sie sicher, dass keine metallischen Komponenten auf dem Main-
board ausgesetzt ist oder innerhalb des Chassis, Kurzschluss des Mainboards
verursachen kann.
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfiigt tiber folgende Anschliisse:

Paralleler Anschluss

Maus LAN

= || ===
Tl = =

SO

i

Tastatur ~ Serieller Anschluss VGA Anschluss USB Anschlisse

HARDWARE SETUP

Dieses Kapitel informiert Sie darliber, wie Sie die CPU und Speichermodule ein-
bauen, des weiteren dariiber, wie die Steckbriicken auf dem Mainboard gesetzt
werden. Handhaben Sie die Komponenten wahrend des Einbaus vorsichtig und

halten Sie sich an die vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

CPU & Kiihler Einbau fiir Sockel LGA775

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen
Kuhler anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfligen Sie tiber keinen Kih-
ler, setzen Sie sich bitte mit lhrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu

erwerben und zu installieren.

Die Pin-Seite der LGA 775 CPU
Vergessen Sie nicht, etwas

Siliziumwarmeleitpaste auf die CPU
aufzutragen,um eine Ableitung der

Hitze zu erzielen.

Justierung

Das gelbe Dreieck

Dreieck des Das  gelbe

Die Obserseite der LGA775 CPU.

des

Prozessors definiert die Posi-
tion des ersten Pins

Prozessors definiert die Posi-
tion des ersten Pins
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Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kihler ordnungsgemaf
zu installieren. Ein fehlerhafter Einbau fiihrt zu Schéden an der CPU und dem
Mainboard.

1. Der CPU-Sockel besitzt zum Schutz eine Plastikab-
deckung. Lassen Sie vor der Installation diese Schutz-
kappe auf dem Sockel um Schaden zu vermeiden.

2. Entfernen Sie zuerst die Schutzkappe wie abgebildet |
in Pfeilrichtung.

3. Sie sehen jetzt die Pins des Sockels.
4. Offnen Sie den Sockelverschlusshebel.

5. Klappen Sie den Hebel ganz auf und &ffnen Sie die
Metallverschlussklappe.

6. Vergewissern Sie sich anhand der Justiermarkierun-
gen und dem gelben Dreieck, daf die CPU in der kor-
rekten Position ist. Setzen Sie anschlieend die CPU .
in den Sockel.

7. Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt.
Falls nicht, ziehen Sie die CPU durch eine rein ver- &
tikale Bewegung wieder heraus. Versuchen Sie es
erneut.

8. SchlieRen Sie die Abdeckung des Sockels.

9. Driicken Sie den Verschlusshebel mit leichtem Druck &
nach unten und arretieren Sie den Hebel unter dem §
Rickhaltehaken des CPU-Sockels.

10. Fihren Sie den CPU-Kihler iber den CPU-Sockel
und positionieren Sie die Arretierungsstifte des Kiih-
lers Uiber die dafiir vorgesehenen Lécher des Main-
boards. Driicken Sie den Kiihler nach unten bis die
Stifte in den Léchern eingerastet sind.

11. Driicken Sie die vier Stifte nach unten um den Kiihler
zu arretieren. Drehen Sie dann jeweils den Verschluss
der Stifte (Richtung ist auf dem Kuihler markiert).

12. Drehen Sie das Mainboard um und vergewissern Sie
sich, dass das der Klhler korrekt installiert ist.

13. SchlieBlich bringen Sie das CPU Kihlerkabel zum CPU Kihlerstecker auf
dem Mainboard an.

WICHTIG
* Priifen Sie die Status der CPU im BIOS.

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

* Die Mainboard Fotos, die in diesem Abschnitt gezeigt werden, sind fiir Dem-
onstration der CPU/ Kiihler Installation. Das Aussehen lhres Mainboard kann
abhéngig von dem Modell schwanken, das Sie kaufen.

68



MS-7592

Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Die Speichermodule haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie pas-
sen nur in einer Richtung in den Sockel.

2. Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Dricken Sie anschlieend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die
Kontaktseite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststoffbligel an
jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das Ar-
beitsspeichermodul richtig eingesetzt ist. Die goldenen Kontakte sind kaum
zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im DIMM-Steckplatz sitzt.

3. Prifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bligeln
am DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

WICHTIG

Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

*

*

Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM
1 zuerst.
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ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Hier kdnnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieBen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR2
Dieser 4-poliger Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu ver-
sorgen.

<l

S e,

o,
e, P
o

>

WICHTIG

Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

IDE Anschluss: IDE1
Der Anschluss kénnen bis zu IDE Festplatten, optical Diskettenlaufwerke und an-
dere Gerate angeschlossen werden.

WICHTIG

Verbinden Sie zwei Laufwerke (iber ein Kabel, miissen Sie das zweite Laufwerk
im Slave-Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Ent-
nehmen Sie bitte die Anweisungen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation
der Festplatte, die der Festplattenhersteller zur Verfiigung stellt.
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Serial ATA Anschlisse: SATA1 ~ 4
Der Anschluss ist ein hoch-Geschwindigkeit Schnittstelle der Serial ATA. An jeden
Anschluss kann eine Serial ATA Anschluss angeschlossen werden.

WICHTIG
Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad. da dies
zu Datenverlusten wédhrend der Datentibertragung fiihrt.

Stromanschliisse fiir Lifter: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

Die Netzteillifter Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um
diese Funktion zu nutzen.

CPUFAN SYSFAN1/2
<55 e, e,

S/PDIF-Ausgang: JSP1
Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fur die
Ubertragung digitaler Audiodaten verwendet.
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Frontpanel Anschliisse: JFP1, JFP2

Die Anschlisse fiir das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs
des Frontpaneels. JFP1 erfilllt die Anforderungen des Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide.

- Q@\‘"
S O s &
“7,0 > 2, SO%

Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Der Audio Frontanschluss erméglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgén-
gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.

USB Frontanschluss: JUSB1, JUSB2

Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front Panel I/O Connectivity
Design Guide, und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Periph-
eriegerate anzuschlieBen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras,
MP3-Player, Drucker, Modems und &hnliches.

=
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TPM Module Anschluss: JTPM1
Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module)
verwendet. Weitere Informationen finden Sie im TPM Sicherheitsplattform.

Gehausekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause
gedffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt
auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu Iéschen, muss
das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

&

Ze,
2,
554

Steckbriicke zur CMOS-Ldschung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird Uiber eine zusétzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermdglicht es
dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie
die Systemkonfiguration I6schen wollen, miissen Sie die Steckbrlicke fiir kurze
Zeit umsetzen (Loschen Daten).

JBAT1

<1 a1

Halten Daten Léschen Daten

WICHTIG

Sie kénnen den CMOS Iéschen, indem Sie die Pins1-2 verbinden, wéhrend das
System ausgeschaltet ist und danach wieder éffnen. Versuchen Sie niemals die
Daten im CMOS zu léschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine
kann dadurch beschédigen.
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Steckbriicke zur USB-Stromversorgung: JUSB_PW1

VCC5 oder 5VSB USB-Stromversorgung wahlbar tber Steckbriicke. Stellen
Sie 5VSB ein, wenn Sie die USB-Ports mit Strom im Standby-Modus versorgen
maochten.

JUSB_PW1 2 °

olo|o

(fur bordeigene B
USB Anschlisse) ;

5

Verbindet 1-3, 2-4. Verbindet 3-5, 4-6.

Halten USB Strom- Halten USB
versorgung mit VCC5  Stromversorgung
(Standardwert) mit 5VSB

WICHTIG

Wenn Sie die Steckbriicke auf 5VSB umsetzen, muss die Stromversorgung eine
Stromdichte von mindestens 2 Ampere bereitstellen.

LAN, Steckbriicke zur Front-Audio EuP: JLAN_PW1, JAUD_PW1

Die EuP (Energy-using Products) ist einem Standard zum Reduzieren des En-
ergieverbrauchs im Standby-Modus. Diese Steckbriicke werden verwendet, um
die EuP Funktion der LAN-Buchse und des Front-Audioanschluss zu aktivieren/
deaktivieren.

-1 -1

(fur LAN Buchse) *'

Aktiviert EuP Deaktiviert EuP
(Standardwert)
JAUD_PW1 (]
(fur JAUD1 “1 1 “1
Anschluss) Aktiviert EuP Deaktiviert EuP
(Standardwert)
WICHTIG

Wenn Sie die Steckbriicke auf EuP gesetzt, wird die Wake-on-LAN Funktion unter
dem S3, S4 oder S5 Zustand deaktiviert.
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PCIE-Steckplatz
Der PCIE-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCIE-Schnitt-
stelle.

PCIE x16-Steckplatz

© PCIE x1-Steckplatz

PCI-Steckplatz
Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige Zu-
satzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose herauszie-
hen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Denken Sie
bitte auch daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu lesen, um notwen-
dige Hardware- oder Softwareeinstellungen fiir die Erweiterungskarte wie z.B.
Jumper-, Schalter- oder BIOS-Einstellungen vorzunehmen.

PCl-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine Hard-
wareleitung, Uber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor
schicken kann. Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen
wie folgt verbunden:

Folge

PCI 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
— Selbstiberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint
driicken Sie die Taste <DEL>, um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP
(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen)

Sollten Sie die Taste nicht rechtzeitig gedriickt haben und somit den Start des
BIOS verpasst haben, starten Sie bitte Ihr System neu. Entweder driicken Sie
dazu den “Power On / Anschalter” oder den “Reset” Knopf. Alternativ betétigen
Sie die Tastenkombination <Ctrl>, <Alt> und <Delete>, um einen Neustart zu er-
zwingen.

Main Page

CHOS Setup Utility - Copyright (©) 1985-2010, fmerican Hegatrends. Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIDS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults
» /U Monitor Save & Exit Setup

» BIOS Setting Passuord Exit Without Saving

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help
F8:Fail-Safe Defaults F6:Optimized Defaults

Configure Tine and Date. Display System Infornation. ..

BIDS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size 512MB

Standard CMOS Features
In diesem Meni konnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced BIOS Features
Verwenden Sie diesen Menipunkt, um eigene weitergehende Einstellungen an
lhrem System vorzunehmen.

Integrated Peripherals
Verwenden Sie dieses Men(, um die Einstellungen fiir in das Board integrierte
Peripheriegerate vorzunehmen.

Power Management Setup
Verwenden Sie dieses Men(, um die Einstellungen fir die Stromsparfunktionen
vorzunehmen.
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H/W Monitor

Dieser Eintrag zeigt den Status der CPU, des Liifters und allgemeine Warnungen

zum generellen Systemstatus.

BIOS Setting Password

Verwenden Sie dieses Meni, um das Kennwort fiir das BIOS einzugeben.

Cell Menu

Hier kdnnen Sie Einstellungen zu Frequenzen/Spannungen und Ubertaktung

vornehmen.

M-Flash

In diesem Men( konnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken

(nur FAT/ FAT32 Format).
Load Fail-Safe Defaults

Hier kdnnen Sie die BIOS- Werkseinstellungen fiir stabile Systemleistung laden.

Load Optimized Defaults

In diesem Meni kénnen Sie eine stabile, werkseitig gespeicherte Einstellung des

BIOS Speichers laden.
Save & Exit Setup

Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

Exit Without Saving

Verlassen des BIOS’ ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen.

Cell Menu

CHOS Setup Utility - Copyright (0 1985-2010, fmerican Hegatrends, Inc.
Cell

Current CPU Frequency
Current DRAM Freguency 1066z

» CRU Feature

Intel EIST

CIE Support

fdjust CPU Base Frequency (MHz)
Adjusted CPU Frequency M2 2664

» Advance DRAM Configuration
FSB/DRAM Ratio
Adjusted DRAH Freqeency (2 1065

futo Disable PCI/PCI-E FlEquEm:g [Enabled]

DRAM Uoltage ()
NB Uoltage )
CPLI UTT )

Spread Spectrun  [Embledl

Tles:Move Enter:Select

Current CPU/DRAM Frequency

Zeigt die derzeitige Takt der CPU und des Speichers. Nur Anzeige — keine An-

derung maglich.

+/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F8:Fail-Safe Defaults

Menu

2.666Hz (333x8)

s
1066MHz
[Press Enterl
[Enabled]
[Enabled]
3331

v

Help Ttem

Configure CPU.

2664
[Press Enterl

utol
1066

[Autol
[Autol
[Autol

[Enabled]

F6:Optimized Defaults
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CPU Feature
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen.

CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Unterment zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an.

Intel EIST

Die erhéhte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, den Leistungsgrad des
Mikroprozessors einzustellen. Dieses Figur erscheint, nachdem Sie das CPU an-
bringen, das Speedstep Technologie stiitzen.

C1E Support

Mit Hilfe von Speedstep andert der Prozessor seine Taktrate, also die Rechenleis-
tung, je nach Einstellung bzw. Bedarf. Nicht alle Prozessor unterstiitzt Enhanced
Halt Stand (C1E).

Adjust CPU Base Frequency (MHz)

Hier kdnnen Sie den CPU Base Takt (in MHz) verandern. Sie konnen die CPU
Ubertakten, indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die Uber-
taktung (und das Ergebnis) von den eingesetzten Komponenten abhangig ist und
sich je nach System unterscheiden kann.

Adjusted CPU Frequency (MHz) .
Gibt die Frequenz der CPU an. Nur Anzeige — keine Anderung maglich.

Advance DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen.

DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence De-
tect) EEPROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] er-
mdglicht die automatische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD
Daten. Das Vorwahlen [Manual] eingestellt, kdnnen Sie den DRAM Timing und
die folgenden Untermen( anpassen.

CAS Latency (CL)

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kénnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Hier wird die Verzégerung im Timing (in Taktzyklen) ein-
gestellt, bevor das SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhélt auszufiihren
beginnt.

tRCD

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kénnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten
separat adressiert. Gestattet es, die Anzahl der Zyklen der Verzogerung im
Timing einzustellen, die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen,
die verwendet werden, wenn der DRAM beschr ieben, ausgelesen oder auf-
gef rischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit fuhrt zu hoherer Leistung, wéhrend
langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren Betrieb bieten.

tRP
Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kdnnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadress-
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ierungssignal (Row Address Strobe - RAS) fir eine Vorladung bekommt. Wird
dem RAS bis zur Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner
Ladung gegeben, kann der Refresh unvollstandig ausfallen und das DRAM
Daten verlieren. Dieser MenUpunkt ist nur relevant, wenn synchroner DRAM
verwendet wird.

tRAS

Wenn das DRAM TIMING auf [Manual] einstellt, stellt diese Einstellung das
Nehmen der Zeit RAS fest, um von zu lesen und zu einer Speicherzelle zu
schreiben.

tRTP

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kénnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Legt die Pausenzeit zwischen ein Lesen Befehl und einem
Vorladung Befehl.

tRFC

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kdnnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Gestattet es, stellt diese Einstellung das Nehmen der Zeit
RFC fest, um von zu lesen und zu einer Speicherzelle zu schreiben.

tWR

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kénnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Unter dieser Optionlegen Sie die WR-Verzégerung (in den
Taktgeberzyklen) fest. Dieses Verzdgerung muss garantieren, dass Daten
in den schreibenpuffern werden kénnen zu den Speicherzellen geschrieben,
bevor Vor-Aufladung auftritt.

tRRD

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kénnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Diese Option legt die Aktiv-zu-Aktive Verzégerung von den
unterschiedlichen angegrenzter Teil des Speicher fest.

tWTR

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kdnnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Hier stellen Sie den tWTR-Wert (Write Data In to Read Com-
mand Delay memory Timing) ein. Dieses setzt die Mindestzahl der Taktgeber-
zyklen fest, missen die zwischen dem letzten giiltigen Schreibenarbeitsgang
und der folgende gelesene Befehl zur gleichen internen Bank der DDR Vor-
richtung auftreten.

FSB/DRAM Ratio
Kénnen Sie hier den FSB/Speicher des Ratios anpassen.

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Gibt der verstellt Frequenz des Speicher. Nur Anzeige.

Auto Disable PCI/PCI-E Frequency

Lautet die Einstellung auf [Enabled] (eingeschaltet), deaktiviert das System die
Taktung leerer PCI Sockel, um die Elektromagnetische Stérstrahlung (EMI) zu
minimieren.

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V)
Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung der CPU, des Speichers und des

79



Chipsatz anzupassen.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spit-
zen) der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum
Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das
die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden. Sollten Sie keine Probleme
mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstellung [Disabled] (ausge-
schaltet), um bestmdgliche Systemstabilitat und -leistung zu gewahrleisten. Stellt
fur sie EMI ein Problem dar, wahlen Sie die gewlinschte Bandbreite zur Reduktion
der EMI. Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie Uber-
takten, da sogar eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung
erzeugen kann, die gerade ausreichen mag, um lhren Ubertakteten Prozessor
zum einfrieren zu bringen.

WICHTIG

*

Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitdt und
-leistung zu gewéhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewlinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

* Je grofBer Spread Spectrum Wert ist, desto gréBer nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum
meist passend Spread Spectrum Wert.

*

Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren (ibertakteten Prozessor zum einfri-
eren zu bringen.

Load Optimized Defaults

Hier kénnen Sie die BIOS- Voreinstellungen fiir den stabilen Betrieb laden, die der
Mainboardhersteller vorgibt.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2010, fmerican Megatrends. Inc.

» Standard CHMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Management Setu ized Defaults
» H/W Monitor Load Optimal Default: Setup
» BIOS Setting Passuword

t Saving
[0K1 [Cancell

HesiMove Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help
F8:Fail-Safe Defaults F6:Optimized Defaults

Configure Tine and Date. Display System Infornation. ..

BIDS Version V32.0811 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size S512MB
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PYCCKUMA

HAYAIO PABOTDI

Bnarogapum Bac 3a Bbl6op cuctemHoii nnatel cepun G41M-P33 Combo/ G41M-
P43 Combo (MS-7592 v7.x) Micro-ATX. [nsi Hanbonee addekTBHOA paboTbl
cuctembl cepust G41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo narotoBneHa Ha ocHoBe
yuncetos Intel® G41 & ICH7. CuctemHas nnata paspaboTtaHa Ansi COBPEMEHHOTO
npouyeccopa Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/ Celer-
on® B koHCTpykTUBe LGA775 1 obecrneumBaeT BbICOKYIO MPOU3BOAUTENBHOCTH
HaCTOMbHbIX NNaTopMm.

KoMrnoHeHTbI cucTeMHol nnarbl
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XAPAKTEPUCTUKA

Mpoueccop

= [poueccop Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/ Cel-
eron® B kOHCTpykTMBEe LGA775

Moapepxka 4-KOHTaKTHOrO BEHTUNATOPA npoLieccopa ¢ MyHKUMen
yrnpasreHns CKOPOCTLIO BpaLLeHust

(dns nony4enns nonHoro crmcka nogaepxvisaemeix CPU, nocetute cant
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

FSB

= 1333 MIy

Yuncer

= CeBepHblit MocT: Intel® G41
= [OxHbI MocT: Intel® ICH7

MamsaTts

= 2 cnota DDR2 667/800/1066(OC) DIMM (8I'b Max)

= 2 cnota DDR3 800/1066/1333(OC) DIMM (8I'b Max)
(3a gornonHuTensHou NHGoPMaymesi 0 COBMECTUMbIX KOMIOHEHTax, noceTuTe
cait  http.//www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN

= [lognepxka LAN 10/100/1000 Fast Ethernet Ha unncete Realtek® 8111E
(G41M-P43 Combo)

= [oaaepxka LAN 10/100 Fast Ethernet Ha uuncete Realtek® 8105E (G41M-
P33 Combo)

Ayavno

= [IHTerpupoBaHHbIii unnceT Realtek® ALC662

= [logaepxka 5.1 kaHanbHOro ayavo BbIxofa

= CoBMeCcTUMOCTb CO cneuyudmkayueii Azalia 1.0

IDE
= 1 nopt IDE Ha yuncere Intel® ICH7
= [logaepxka pexumos pabotsl Ultra DMA 66/100, PIO & Bus Master

SATA
= 4 nopta SATA 3I6/c Ha unnceTe Intel® ICH7
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KoHHekTopb!

= 3apgHein naHenu /O

- 1 PS/2 nopt mbiwm

- 1 PS/2 nopt knaBunatypbl

- 1 napannenbHblii nopT

- 1 nocnegosatenbHbIi NOPT

- 1nopt VGA

- 4 nopta USB 2.0

- 1 pasbem LAN

- 3 3BYKOBbIX pasbema C rMbkm nepeHasHayeHnem
PasbeMmbl, yCTaHOBMEHHbIE Ha nnaTte

- 2 pasbema USB 2.0

- 1 pasbem S/PDIF-Out

- 1 pasbem Ans NOAKIIOYEHUSA ayAnO Ha nepeaHen naHenm
- 1 pasbem aaTtumka OTKpbIBaHWs kopryca

- 1 pasvem TPM

Crotsl

= 1 cnot PCIE x16

= 1 cnot PCIE x1

= 1 cnot PCl, nogaepxka uHtepdgeiica PCl wiHbl ¢ nutanHvem 3.3V/ 5V

®opm Pakrop
= Micro-ATX (19.8 cm x 24.4 cm)

Kpennexune
® 6 OTBEPCTUI ANsi KpenneHus

[NomoLyb B puobpeTeHnn JOMNONHNTE bHBIX aKCEeCCYyapoB 1 Movcke Homepa
M3aermsi MOXHO HaviTH 1o agpecy
http://www.msi.com/index.php
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OTBEPCTUA AJ1A BUHTOB

ﬂpm yCTaHOoBKe CUCTEMHOW nnatbl HY>XHO BCTaBUTb eé B Kopnyc B npaBuSibHOM
HanpasneHun. PaGMeLIJ'eHVIﬂ OTEepCTMﬁ ANA BUHTOB NOKasaHbl HUXe.

BokoBble CTOPOHbI
crepyeT nNpoTuB
3afHero kopryca,
pasmelleHne

Ans npoTekTopa
BxoAa/ Bbixofa
Kopnyca.

EBEEF) [EEEET BREED G

. —) Otsepctus Ana BUHTOB

Cne,qyﬁTe yKasaHusaM Bbllle YKa3aHHO A4 yCTaHOBKN nep)KaTeneﬁ B MpaBuJibHOM
MeCTe B Kopnyce n 3aTeM BB UHTUTE BUHTbl 4Yepe3 OTBepCTUd AN BUHTOB B
Aepxartenu.

BHUMAHWE

* Bo usbexaHue MoBpexaeHuii K CUCTEeMHOV nnare, 1obovi KOHTaKT Mexay
npoBOAKaMU CUCTEMHOW NNaThl U KOPIYCOM Wi HeobS3aTeNbHbIN Aepx)aTers
YCTaHOBIEH B KOPIyce 3anpeLyeH.

* Y5e,qMTer B TOM, YTO Ha CUCTEMHOM nnate wim B Kopriyce HeT HuKakoro
meTtanin4eckoro KoMroHeHTa, KOTOprﬁ MOXeT Bbl3BaTb 3aKopadnBaHue
cucTemMHow nnare.
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3AOHAA MAHENNb

SEAHHH naHenb NpeaocTaBndaeT cneaylne pasbembl:

Pasbem

n MapannenbHbli nopT
opT P P LAN

MbILWN

S ONG)

Pl

Mopt COM nopTt MopT VGA MopT USB MwukpodhoH
KnaBuaTypbl

YCTAHOBKA OBOPYJOBAHUA

OTa rnasa nocasiLLieHa BOMpocaM yCTaHOBKW NpoLieccopa v Moayrei namMsty, a
TakkKe yCTaHOBKe NepeMblyek Ha CUCTEMHO nnaTe. Mpu ycTaHoBKe 06opyAoBaHWs
6y/AbTe BHAMATENbHbI, CeAyiiTe ykasaHUsIM Mo YCTaHOBKe.

YcraHoBka npoLieccopa 1 BeHTunsitopa ans LGA775

Bo usbesxaHve neperpesa npoleccopa npu ero pa6ote o6s3aTensHO yCTaHOBUTE
BEHTUNATOP npolieccopa. Ecnu y Bac HeT NpoLEeCCOpHOro Kynepa, noxanyicra,
CBSXXUTECb C AuniepoM C uenbio anOGpeTeHMH N YCTaHOBKM [O TOro, Kak
BKIMIOYUTL KOMMNbIKOTEP.

Bug npoueccopa LGA 775 co ctopoHbl  Bug npoueccopa LGA 775 ¢ BHeLuHei
KOHTaKTOB CTOPOHBI

He 3abynbTe HaHecTn
TENNONPOBOASLLY NacTy Ans Gonee
9hheKTUBHOrO TENNOpaccenBaHus.

Kntou ans

YCTaHOBKV

XKénTblil TpeyronbHUK XKEnTbIin TpeyronbHUK
ABNAETCA NHAMKATOPOM 1 KOHT. ABNAETCA NHAMKATOPOM 1 KOHT.
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CriefyiiTe AaHHbIM yKasaHUsM A7 NpaBuUibHOW ycTaHoBkU. HenpasunbHas
YCTaHOBKa NPUBEAET K NOBPEXAEHMIO NPOLECCOPa W CUCTEMHOW MiaTsl.

1.

o s oenN

I

10. CoBmecTTe OTBEPCTUS CUCTEMHOW mnaTbl C

11. HaxmuTe Ha 4YeTblpe 3allenkv W  3akpenute

Pasbem npoueccopa  3akpbiT  NNacTUKOBOW
KPbILLIKOW, KOTOpasi 3alUMLi@eT KOHTaKTbl padbema
OT MNOBPEeXAEHWA 1 3arpssHenunii. Ecnn npoueccop
He YCTaHOBMeH B pasbeM, HeobxoauMo Bcerga
3aKpbIBaTb €ro NNacTUKOBOW KPbILLIKOWA Aflst 3auTbl
OT MbINN U NOBPEXAEHWNIA.

CHUMUTE KPbILLKY, MOAHSIB €€ C OAHON CTOPOHBbI.
OTKPOKTCS KOHTaKTbI pasbema.

OTkpoiiTe pblyar.

MogHUMMTE pblyar ¥ OTKPOTEe pasbeMm Ans
YCTaHOBKM npoLeccopa.

Y6eavBLumcs B npaBuUnbHOIA opueHTauum
npoueccopa, MOMECTUTe MpOLEccop B  pasbem.
O6paTuTe BHMMaHWe, YTO BbIEMKV Ha npoleccope
[OMKHbI COOTBETCTBOBATb BbICTYNam Ha
NPOLECCOPHOM pasbeme.

MpoBepbTe MpaBUMLHOCTL YCTAHOBKM MpoLeccopa
B  pasbem BudyanbHo. Ecnm  npoueccop
YCTaHOBIIEH HENpaBUIbHO, TO BblHbTE MPOLIECCOP U
repeycraHoBuTe.

3akpoiiTe KpbILLKY pa3bema.

AKKypaTHO OMyCTUTE pbiyar B HanpaBleHUN KPbILLIKA
n 3adukcupyiite ero. Ons dukcaumm pblyara B
MexaHu3Me KpenmneHnsi NpeayCcMOTPEH creLmanbHbii
BbICTY.

3aljenkamn KpenneHust BeHTunsitopa. [Mpuwxmute
paguaTtop C BEHTUNSTOPOM K  MPOLEccopy U
npocneguTe, 4TOGbI YETbIPE 3allenku BOWNW B
OTBEPCTMUSI CUCTEMHOM Nnartbl.

BEHTUNSTOp. 3aTemM noBepHUTE DUKCATOpbl  3aleniok  (HanpasneHve
NoBOPOTa YKa3aHO Ha BEHTUIIITOPE) W 3aKpenuTe ux.

12. MepeBepHUTE CUCTEMHYK Nnaty W ybeauTtecb, YTO 3alUEnku HaAEeXHO

YAEPKMUBAKOT BEHTUNATOP.

13. HakoHeL, noakmntouunTe kabenb BEHTUNSTOPA NPOLIECCOPa K COOTBECTBYIOLLEMY

pasbemy Ha nnare.

BHUMAHWE

*

*

*

WHgbopmaymio 06 yctaHoBrneHHom npoyeccope cmoTpute B BIOS.

Ecnm npoveccop He yCTaHOBIIEH, BCErAa 3aKkpblBaliTe pasbem nacTuKoBoi
KPbILLIKOV 47151 PEA0TBPALYEHUS MOTOMOK U MOMNAaAAaHNS B HETO IPSI3V U MbIIA.

DOTO CUCTEMHOW NNaTkl, PasMeLeHHbIE B 3TOU YacTu, NpuBeAeHb! TOMbKO A7

[IeMOHCTpaLM yYCTaHOBKY ripoyeccopa u BeHTunsTopa. OBLYwii Buz CUCTEMHON

nnarel 3aBUCUT OT Mogesu, KyﬂﬂeHHOM’ Bamu.
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YcraHoBka Moayneii namsit
1. Moaynu namsiTM MMeIoT TONbKO OAHY Npopesb B cepeanHe. Moaynb BogeT B
pasbeM TOMbKO NpY NPaBUMbHOW OPUEHTaLUN.

2. BcraBbTe mogynb B DIMM cnoT B BepTuKanbHOM HanpasneHun. 3atem
HaXXMUTE Ha HEero, YToGbl 301104eHble KOHTaKTbI ry6oko norpysunuck 8 DIMM
cnot. Ecnn moayne namsaTtv npasunbHo Bowen 8 DIMM cnoT, nnactukoBble
3aljenkn Ha oBoMX KOHLax pasbema 3aKpoloTcsi aBTomartudecku. Ecrm
MoAyrnb namsitu npasunbHo Boluen B DIMM cnioT, 3onoTble KoHTaKThl ByayT
MOYTU HE BUAHBI.

3. BpyuHyto ybeautech, 4To Moaynb 3akpenneH B cnote DIMM saujenkamm ¢
06eunx CTOpoH.

BHUMAHUE

* [insi pabotsl B ABYXKaHaNbHOM PEXUME YBeaNTECh, YTO B pasbeMax PasHbix
KaHarnoB y Bac ycTaHoBIIHbI MOAYIIN OAHOIO TUNa 1 OANHAKOBOM eMKOCTH.

* Yrobel cuctema 3arpyxanace, BHayarse yctaHoBuTe Mogysb B pasbem DIMM1.
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24-KOHTaKTHbI pasbeM nutaHust ATX: JPWR1

3TOT pasbeM MO3BONSET MOAKNOYATL 24-KOHTaKTHbIA 6nok nuTaHns ATX K
cucTemHoit nnarte. Mepea nogxioueHnem ybeamTech, HTo BCe LTbIPbKU pa3bemMa
oT 6rioka NUTaHUsi POBHbIE, N OH MPaBUILHO COPUEHTUPOBaH. NOTHO BCTaBbTe
€ro B pa3bem Ha CYCTeMHOii nnate.

4-KOHTaKTHbIV pasbem nutanus ATX: JPWR2
OTOT 4-KOHT. pasbemM nuTaHna wucnonb3yeTca ans obecneyeHns nuTaHus
npolieccopa.

<o
NS
N %
“o
7%,
e

BHUMAHWE
YbenuTecs, 4To Bce pazbembl nutaHnst ATX npaBurbHO MOAKMIOYEHH!.

Pasbem IDE: IDE1

Pasbem noaaepxusaeT noaknoyeHne xectkux avuckos IDE, onTuyecknx Anckos
v apyrux IDE yctponcTs.

BHUMAHWE

lpy nogkmoYeHn [ByX YCTPOWCTB Ha OAHOM Kabene, cneayer ycTaHOBUTHL
ycTpovicTBa B pexum master / slave nocpefcTBoM ycTaHoBKM rnepembiyku. 3a
UHCTPYKYMSIMU 0B6paTUTECh K JOKYMEHTaLu1 U3roToBUTEs yCTPOVCTBA.
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Pasbem Serial ATA: SATA1 ~4
Pasbem Serial ATA — 370 BbICOKOCKOPOCTHOM NopT uHTepderica Serial ATA. 3toT
pa3bem No3BonseT NOAKMIYUTL TONBbKO OAHO YCTpoicTo Serial ATA.

BHUMAHWE
Usberaiite peskux u3rmbos kabens Serial ATA. B npoTuBHOM criy4ae moryt
BO3HUKHYTb MOTepu AaHHbIX rpu nepejade.

Pasbem nutanus BeHtunsitopos: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

Pasbembl nuTaHusa BEHTUNATOPOB MNOAAEPXNBAIOT BEHTUMNATOPbLI C NUTaHUEM
+12B. Tlpu noaknoyeHnn HeobXoAMMO MOMHUTB, YTO KpacHblii MpOBOZ
noaknyaeTcs K WuHe +12B, a yepHbli - k 3emne GND. Ecnu cuctemHasi nnata
COLEPXUT MUKPOCXEMY annapaTHOro MOHUTOPUHra, HeOBXOAMMO UCMOoNb30BaTh
cneunanbHble BEHTUNSTOPbLI C AaTYMKOM CKOPOCTW Anst peanusauun yHKLUn
yrnpasfieHUs BEHTUNSATOPOM.

CPUFAN SYSFAN1/2
<55 e, oS,

Pasbem S/PDIF-Out: JSP1
OTOT pasbem ucnonbayeTcs Ans nogknoveHns nHtepdpeiica S/PDIF (Sony &
Philips Digital Interconnect Format) ans nepegayv 3syka B uudgposom copmarte.
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Paabembl Anst nogknioyeHus nepeaHeii navenu: JFP1, JFP2

37U pasbembl 06eCneynBaloT MOAKIIOYEHNE KHOMOK U WHOMKATOPOB NepeaHeit
naHenu. JFP1 cooTBeTcTByeT cneumdukauyum Intel® Front Panel 1/0 Connectivity
Design Guide.

%&“\%
&
=%

<

JFP2 I ou >

Ayavo pasbembl nepeaHeii nasenu: JAUD1
Pasbem nossonseT nogknoumTh ayano Ha nepeaHeit naHenu. OH COOTBETCTBYeT
cneyudrkaumm Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.

Paabem USB nepepaHeii nasenu: JUSB1, JUSB2

Pasbem, koTopblii coBMecTUM co cneuudukaumeit Intel® I/O Connectivity Design
Guide, ngeaneH Ans NOAKMIOYEHUS! TAKMX BbICOKOCKOPOCTHbIX NeputepuiiHbIX
yctpoiicTs kak USB HDD, yudpasbix kamep, MP3 nneepos, NpuHTEPOB, MOAEMOB
nT.A.

i3
=2,
= e T,
g N
< FesSeis
I
=2,
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S
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Pasbem TPM Moayns: JTPM1

OTOT pasbem npefHasHaveH ansa nogkmodenna TPM (Trusted Platform Module)
Mozyns. 3a JOMNONHUTENbHON MHGopMaLmeli i BO3SMOXHOCTSIMA UCMONb30BaHWst
obpaTtutech k pykoBoacTBy nnatchopmbl 6e3onacHocT TPM.

Pasbem aaruumka oTkpbiBaHus kopryca: JCI1

K aTomy KoHHeKkTOpy noAakntovaetcs kabenb AaTyuka OTKpbIBaHWUS Kopryca,
yCTaHOBMEHHbIi B Kopriyce. [lpu  OTKpblBaHWM KOpryca €ro MexaHuam
akTuBM3upyeTcs. Cuctema 3anommHaeT 3To cobbITVe U BbiAAeT NpeaynpexaeHne
Ha akpaHe. [pegynpexaeHne MOXHO OTKIIOYUTL B HacTpoiikax BIOS.

Mepembiuku ounctku CMOS: JBAT1

Ha nnate ycranoenesa CMOS namsaTtb ¢ nutaHuem oT GaTtapeiiku, xpaHswas
AaHHble 0 KoHdurypauun cuctembl. [laHHble, xpaHswmecs B CMOS namatu,
TpebyloTCca KOMMNbIOTEPY ANA 3arpy3ku ornepaLyoHHO CUCTEMbI NP BKIIOYEHNN.
Ecnn y Bac Bo3HMKaeT Heo6GxoAMMOCTb COPOCUTHL KOHGUrypauumio CUcTeMb
(ounctute CMOS), BOCNONb3YTECH ATOM NEPEMbIHKOIA.

JBAT1 -

a1 a1
XpaHeHve C6poc
HacTpoek HacTpoek

BHUMAHUE

Ouunctka CMOS npon3soanTcs coeamHeHnem KOHTakToB 2-3 npu OTKITIOYEeHHON
cucteme. Usberavite ounctkm CMOS npu paboTarolyesi cucteme: 3To NoBpeauT
CUCTEMHYIO nnary.
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Mepemblyka nuranust USB: JUSB_PW1

3TN nepembluku  McronbayloTcss Ans Bbibopa noptoB USB, 3apsikeHHble
HanpspkeHnsimm VCC5 n 5VSB. YctaHosute B 5VSB, ecnu Bbl XO0TWTE, YTOObI
noptel USB cHaGxaTb NUTaHue B CRsLLEM PEXUME.

JUSB_PW1 2 s 2 s

= EIEE w5
o T - O
-1 5 ~1 5

Bakpoiite 1-3, 2-4. 3akpoiite 3-5, 4-6.

Monpepxute Moapepxute
HanpsbkeHne NUTaHUsa HanpshkeHve
USB B VCC5 (no nutaHus USB B
YMOMYaHuIo) 5VSB

BHUMAHWE

Ecnn Bbl ycTaHoBUTE nepembiyky B 5VSB, 6rok nutaHusi [OKeH ObiTb B
cocTosiHUM obecrneynTsb Mo KpaviHerd mepe 2A TOKOB.

Mepembiuka NIBC, Front Audio EuP: JLAN_PW1, JAUD_PW1

EuP(Energy-using  Products) sBnsetca cTaHgapToM  Ans  CHUXKEHWUs
3HepronoTpebneHnst B chsilyeM pexume. ATV NepeMblyki UCMONb3yHTCs Anst
BKMIOYeHNs/ BbIkoYeHnst dyHkumio EuP pasbema JIBC n 3BykoBOro pasbema
repeaHero naHenu.

JLAN_PW1

(ans pasvema *!

IBC) Bknitouenune BhbikntoyeHne
EuP (no EuP
YMOYaHMIo)

( e a1 a1

ans

pasbema Bknitouenune Bebikntouenne

JAUD1) EuP (no EuP
YMOIYaHMIo)

BHUMAHVE

lpu yctaHoske nepembidku B EuP, ¢yHkyns Wake-on-LAN 6yaet BbikimoyeHa
nog cocrosiHnem S3, S4, S5.
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Crot PCIE
Cnot PCIE nopaepxvBaeT AOMOMHUTENbHbIE KapTbl pacluMpeHust uHTepderica
PCIE.

PCIE x16 croT.

PCIE x1 cnor.

Cnort PCI

Pasbvembl PCl nossonser ycrtaHoBuTb kapTel LAN, SCSI, USB u pgpyrve
[IOMONHUTENbHBIE KapThl PacLUMPEHNs], KOTOPble COOTBETCTBYIOT CrieLudmKaLmm
PCI.

BHUMAHVIE

an ycTaHoBKe Win OTKOYeHUn KapT pacLunpeHus yﬁeﬂMTBCb, 4710 Kabesb
nTaHns OTKITKYeH OT SﬂeKTpMVeCKOMV cetn. U npo4TuTe AOKYMeHTayuo Ha
KapTy paclumpeHuns n BbINoriHnuTe HeOﬁXO,ql/IMble arinaparHble niv rnporpaMmmMHble
ycTaHoBKu 4515 ,anHOMv nnarbl (l'lepeMblllKM, nepeknodaresnn niam KOHd)MI'ypaL’MH
BIOS).

MapLupyTusauus 3anpocoB npepbisanusi PCl

IRQ - cokpalleHune or interrupt request (line) - nuHuA 3anpoca npepbiBaHKS,
annapaTtHas NMHUS, No KOTOPOVA YCTPOIICTBa MOTYT NOCbINATh CUTrHAN NpepbiBaHnsa
Mukponpoueccopy. ObbiuHoe nogknioveHne PCl IRQ k koHTaktam wuHbl PCI
NoKasaHo Hike:

PCI1 INT A# INT B# INT C# INT D#
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HACTPOWKA BIOS

Bkntounte nutaHve komnbtoTepa. lMpu atom 3anyctutcs npouepypa POST
(TecT BkmioYeHust nuTaHusi). Koraa Ha aKpaHe MOSIBUTCS MPUBEAEHHOE Hike
coobLyeHne, HaxmuTe knaeuwy <DEL> ana Bxofda B pexum HacTpoiku.

Press DEL to enter SETUP

(Haxwvute DEL ansi Bxoga B SETUP)

Ecnu xe Bbl He ycnenn Haxartb HeOBXO,ClVIMyK) Knasuwy Ans BXoAa B MEHH0
HaCTpoiikK, nepe3arpyaute cuctemy 1 nonpobyiTe elle pas. [ns nepesarpysku
BOCMNONb3yiTech kHomnkovi RESET unu ogHoBpeMeHHo HaxmuTe knasuwum <Ctrl>,
<Alt> n <Delete>.

Main Page (OcHoBHOE MeHI0)

CHOS Setup Utility - Copyright (©) 1985-2010, fmerican Hegatrends. Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu
» Advanced BI0S Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults
» /U Monitor Save & Exit Setup

» BIOS Setting Passuord Exit Without Saving

nfigure Tine and Date. Display System Infornation

BIDS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size 512MB

Standard CMOS Features (CtangapTHbie cyHkummn CMOS)
3T0 MeHI0 NO3BONISET YCTAaHOBUTL OCHOBHbIE MapameTpbl KOHUrypaLym cUCTEMbI
(naty, Bpems, n T.4.).

Advanced BIOS Features ([dononHutensHble dyHkuum BIOS)
OT0 MeHIo ucnonbayeTcst AnNs HACTPOVKKN cneyunanbHblX dyHkunid BIOS.

Integrated Peripherals (BcTpoeHHble nepudepuiiHbie ycTpoiicTa)
OTO MeHI0 UCMoNb3yeTcs ANt HACTPOVKN NapaMeTpPOB BCTPOEHHbIX NepuepuinHbIX
YCTPOWCTB.

Power Management Setup (Hactpoiika ynpasnexus nuraHuem)
370 MeHto no3eonseT 3afaTb nNapamMmeTpbl ynpasneHns nnTaHMem CUCTEMbI.

H/W Monitor (MoHuTOp annapaTHoii Yactu)
OTOT NyHKT oToBpaxaeT cocTosHWe annapaTHoi YacTu MK.
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BIOS Setting Password (Maponb goctyna k Hactpoiikam BIOS)
370 MeHo ncnonb3dyeTtcd, 4TOObI 3afaTb naponb.

Cell Menu (MeHio ansi pasroHa)
OTO MeHo nossonseT ynpaensaTe TakTOBbIMW YacTOTaMU N HanpshKeHnamu npu
pasroHe CUCTEMbI.

M-Flash
McnonbayeTca ans ytenus/ npowwsku BIOS ¢ USB media device.

Load Fail-Safe Defaults
OTO MeH ucronb3yeTcst AnA 3arpy3kv 3HaveHun BIOS, ycTaHOBRNEHHbIX
npousBoauTenem Ans cTabunbHoi paboTbl CUCTEMBI.

Load Optimized Defaults (YcTaHoBUTb onTUMarnbHble HACTPOIKM)
370  MeH ncnonbdyetca And  yCTaHOBKW HAaCTPOeK U3rotoButend Ana
onTUManbHoOM npon3BoAnTENbHOCTN CUCTEMHOW nnatbl.

Save & Exit Setup (Bbixop ¢ coxpaHeHneM HacTpoek)
3anuck nameHeHnii B CMOS 1 BbIXOA U3 pexuMa HacTpOKY.

Exit Without Saving (Bbixoz 6e3 coxpaHeHus)
OTMeHa Bcex U3MEHEHUI U BbIXO4 U3 pexnma HaCTp0I7IKI/1.

Cell Menu

CMOS Setup Utility - Copyright (C> 1985-2010, American Megatrends, Inc.
o

ell Menu
Help Ttem

Configure CBU.

Current CPU Frequency 2.666Hz (333xBY
Current DRAM Frequency 1066MHz

» CPU Feature

Intel EIST

CIE Support

fdjust CPU Base Frequency (tHz)

[Press Enterl
[Enabled]
[Enabled]
3331

fdjusted CPU Frequency (HHz)

» Aduance DRAM Configuration
FSB/DRAM Ratio
fdjusted DRAM Frequency (MHzY

futo Disable PCI/PCI-E Frequency [Enabled]

DRAM Yoltage (W)
NB Uoltage (U)
CPU UTT )
Spread Spectrun

Tie>:Move Enter:Select

Current CPU/DRAM Frequency

OTOT NyHKT nokasbiBaeT TekyLyyto yactoTy CPU 1 ckopocTb namatu. Tonbko Ans

YTEeHUA.

+/-/:Value F10:Save ESC
F8:Fail-Safe Defaults

2664

[Press Enter]
Autol
1066

[Autol
[Autol
[Autol

[Enabled]

it Fl:General Help
F6:Optimized Defaults
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CPU Feature
HaxmuTe <Enter> ons Bxoga B NOAMEHIO.

CPU Technology Support

Haxmute <Enter> ans Bxoga B nogmeHto. B nogmeHto nokasaHbl TexHOnornm,
KOTOpblE NMOAAEPXMUBAET yCcTaHoBNeHbI CPU.

Intel EIST

TexHonornsi Enhanced Intel SpeedStep nosBonsieT ycTaHOBUTL YpPOBEHb
NPOU3BOANTENBHOCT  MUKpOMpoLeccopa. JTOT MyHKT MOSBNSIETCS  nocrne
YCTaHOBKM MpoLeccopa, KOTopbIi noaaepkuBaeT TexHonormo SpeedStep.

C1E Support

BkntounTe 3TOT MyHKT AN CMOTPEHUSI COCTOSHWSI dHeprocbepexenuss CPU,
KorAa oH He pabotaeT. He Bce npoueccopsl noaaepxusatot Enhanced Halt state
(C1E).

Adjust CPU Base Frequency (MHz)

OTOT NyHKT NO3BONSAET YCTAHOBUTL TaKTOBYIO YacToTy Base clock CPU (B MI'w).
MaveHeHne aToro napameTtpa obecneunBaeT BO3MOXHOCTb pasroHa CPU.
BHMMaHWe, BO3MOXHOCTb YCMELIHOro PasroHa He rapaHTupyeTcs.

Adjusted CPU Frequency (MHz)
OTOT NyHKT nokasblBaeT TekyLyto yactoty CPU. Tonbko Anst 4teHus.

Advance DRAM Configuration
HaxmuTe <Enter> ons Bxoga B NOAMEHIO.

DRAM Timing Mode

Onpepensier 6yayT nu BpemMeHHble napameTpsl DRAM KoHTponuposaTbCst
AaHHbiMK 13 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. Mpu
Bblbope 3HayeHus [Auto By SPD], BpemeHHble napameTpbl DRAM, Bkntovas
NYHKTbI MEHIO, NEPEYNCIEHHBIE HWXE, ycTaHasnueatoTcst BIOS B cooTBeTCTBUM
C AaHHbIMK 13 SPD. Mpw ycTaHoBke 3HaveHus [Manual], 3TOT nyHKT no3sonsietT
BPYYHYIO perynupoBaTth BpemeHHble napametpbl DRAM gocTtynHble B 3TOM
MEHI0.

CAS Latency (CL)

Mpun ycraHoBke DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT MyHKT cTaHoBWTCS
pocTynHbiM. OH KOHTponupyeT Bpemsi 3agepxku CAS, koTopoe onpepensiet
nepuop (B TakTax reHepatopa) Mexay nonyveHmem SDRAM komaHabl YTeHWst
1 Hayanom ee BbINOMHEHWSI.

tRCD

Mpun ycraHoBke DRAM Timing Mode B [Manual], aTOT nyHKT cTaHoBWTCS
AocTynHeiM. Mpu peredepauuu 3apsiga DRAM, ctpokv 1 ctonbubl agpecytotcs
pasaenbHO. DTOT MyHKT NO3BONSET BaM onpeaenuTb Bpemsi nepexoaa ot RAS
(cTpob agpeca ctpoku) k CAS (cTpob agpeca ctonbua). Yem MeHblUe TakToB,
Tem GbicTpee pabota DRAM.

tRP

Mpu ycraHoeke DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT nyHKT cTaHoBWTCSA
[OCTYMHbLIM. OTOT MYHKT KOHTPOMNMPYET KONMUYECTBO TAKTOB, NPEAOCTaBNsIEMbIX
Ananpeasapsiaa Row Address Strobe (RAS). Ecnn BelaensieTcs HefoctaTouHoe
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Bpemsi Ans Toro, 4YTobbl RAS Habpan Heobxogumblii 3apsid, pereHepauus
DRAM MOXeT oka3aTbCsi HEMOMHOM 1 NPUBECTU K NOTEpe AaHHbIX. TOT NYHKT
NPVMMEHNM, TOMbKO KOra B CUCTEME YCTaHOBMeHa cHXpoHHas DRAM.

tRAS

Mpu ycraHoeke DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT nyHKT cTaHoBMTCSA
[ocTynHbIM. OTa ycTaHoBKa onpeaensieT Bpemsi, kotopoe RAS saTpauvBaeT
Ha YTeHune u 3anucb B HHeVIKy namaTun.

tRTP
Mpu ycraHoeke DRAM Timing Mode B [Manual], aToT nyHKT cTaHoBuTCS
[OCTYMNHbIM. BpeMeHHbI1 HTepBan mexay koMaHaamu YTeHust U npeasapsaa.

tRFC

Mpu yctaHoBke DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT MyHKT cTaHOBMTCS
[OCTynHbIM. OTa ycTaHoBka onpefensieT Bpewms, kotopoe RFC 3aTpaunBaet
Ha YTeHWe 1 3anuch B si4ElKy NaMsT.

tWR

Mpu ycraHoske DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT nyHKT cTaHOBMTCS
[OCTYrNHbIM. OTa yCTaHOBKa OMpefensieT BPEMEHHYK 3afepxKy (B Takrax
reHepatopa), KoTopasi BbIMOMHAETCH Mex/Jy 3aBepLUeHneM AeliCTBUTENbHON
onepauuu 3anucu U NpeasapsAoM  akTuBHoro Gadka. Ota  3apepxka
Heobxoanma, YTobbl rapaHTUpOBaTh, YTO AaHHble B Bydepax 3anvcu ycnetot
nonacTb B Meikv NnaMATv 40 npeasapsaaa.

tRRD

Mpu ycraHoBke DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT nyHKT cTaHoBMTCS
pocTynHbIM. OH onpeaenseT 3aAepxKy OT aKTUBHOIO K aKTUBHOMY COCTOSIHUIO
ANs pasHbiX GaHKoB.

tWTR

Mpu ycrtaHoBke DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT MyHKT cTaHOBUTCS
AOCTYMNHbIM. OTOT MYHKT KOHTpONUpyeT 3aaepxky mexay Write Data In n Read
Command Delay. OHa onpeaensieT MUHMManbHOe KONUYECTBO TaKTOB, KOTOPOe
[OIMKHO MPONTU Mexay nocneaHelt AeNCTBUTENbHOW onepauuen 3anucu u
crneaytoLeri KOMaHow YTeHUs ANs OAHOro 1 Toro e HaHka ycTporictea DDR.

FSB/DRAM Ratio
OTOT MyHKT NO3BONSAET perynupoBatb koadduumneHt mexay yactotamm FSB n
namsTblo.

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Srot MYHKT NOKasblBaeT 3Ha4YeHne 4acToTbl NaMATU. Tonbko Anga YTeHus.

Auto Disable PCI/PCI-E Frequency

Mpn ycraHoBke 3HayeHusi [Enabled] cuctema oOTKMIOYMT Heucnonb3yembie
pasbembl namsaTn 1 pasbembl DIMM u PCI, 4To npuBeaéT K CHWKEHWUIO YPOBHS
3MeKTpoMarHUTHbIx nomex (EMI).

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V)
OTOT NYHKT NO3BONSAET perynuposatk HanpsbkeHne CPU, namsitv 1 ynncera.
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Spread Spectrum

Tak Kak TakTOBbIi reHepaTop CUMCTEMHOM NnaTbl UMMYNbCHbIA, TO ero pabota
BbI3blBAET 3riekTpomarHutHele nomexu - EMI (Electromagnetic Interference).
®yHkums Spread Spectrum CHWXaeT 3T MOMEXW, TeHepupys CriaXeHHble
uMnynecel. Ecnu y Bac HeT npobnem ¢ nomexamu, octaBbTe 3Ha4yeHue [Disabled]
(3anpelleHo) Ans nyywei cTabunbHOCTM W npousBoauTensHocT. OpHako,
€Crnu y Bac BO3HWKAIOT 9NeKTPOMarHUTHble MOMeXM, pa3peLunTe UCMosb3oBaHme
aTON byHKUMK, ycTaHoBuB [Enable] (paspelseHo). He 3abyabte 3anpetutb
ucnonb3oBaHne yHKUMM Spread Spectrum, ecnv Bbl «pasroOHSIETe» CUCTEMHYIO
nnaty. 370 HeobXxoANMO, Tak Kak Aaxe HebonbLoi Apebe3r curHanos TakTOBOro
reHepaTopa MOXeT MPUBECTM K OTKa3y «pa3orHaHHoro» npoleccopa.

BHUMAHWE

*

Ecnn y Bac Her npobnem c nomexamu, octaBbTe 3HaveHue [Disabled]
(3anpeLyeHo) Ans nyYwe crabunbHocTu u npoussoauTensHocTy. OaHako,
ecrnv y Bac BO3HUKAIOT JNIEKTPOMAarHuTHble nomexu, Bbibepute Spread Spec-
trum 4551 X yMeHbLIEHUS.

Hem 6onbwe 3Ha4deHne Spread Spectrum, Tem Hwke 6ygeTr ypoBeHb
MEeKTPOMarHUTHbIX MOMEX, HO CcuCTema CTaHeT MeHee cTaburbHou. [ns
Bbibopa noAxoAsiLyero 3HavyeHus: Spread Spectrum, cBepbTECH CO 3Ha4YEHUIMN
YPOBHeVi 311eKTPOMArHNTHbIX MOMEX, yCTaHOBIIEHHbIX 3aKOHOAATEIbCTBOM.

*

He 3abyabTe 3anpetuts ncnonb3oBaHue (yHKymn Spread Spectrum, ecnu Bbl
«pasroHsieTe» cUCTEMHYIO nnaty. To HeobXoaUMO, TaK Kak Aaxe HebOobLIO
Apebe3r curHanoB TaKTOBOIrO reHepaTopa MOXeT [puBecT K oTkasy
«pasorHaHHoro» npoteccopa.

YcTaHoBKa 3Ha4eHUii 1Mo yMon4aHuio
[ns ctabunbHol paboTbl cuCTEMbl Bbl MOXETE 3arpy3uTb HacTpoiku BIOS no
YMOSYaHWI0, YCTAaHOBMEHHbIE NPOM3BOAMTENEM CUCTEMHON NnaTbl.

CHOS Setup Utility - Copyright (O 1985-201, American Megatrends. Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Management Setu ized Defaults
» H/W Monitor Load Optimal Defaults? Setup

t Saving
0K [Cancell

» BIOS Setting Passuord

e

F10:Sawe ESC:Exit F
Optinized Defaults

lect +/-/:Value
Safe Defaults
Configure Tine and Date. Display System Information. ..

BIOS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664HHz Physical Memory Size 512MB
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P43 Combo RFIRH T BiaE , TUHWKEFARRER,

CPUFAN1
Top : mguse = H
Bottom z 0 B
keyboafd &
o B
=
=

Top:
Parallel Port

Bottom:
COM poit
VGA por]

DIMM1
DIMM2

e

USB ports

o
Top: LAN Jack |4
Bottom: USB ports @E I(g\;eﬂ\

g
o o 2]

EEELE  sian_pwi 3
S

JAUD1
=B D JBAT1
f55)
B
Sy
Jcn

ST T,
|:| o
PCI_E2 Intel

(=T ICH7
C_JC_1 D
[T T

D PCI1

JAUD_PW1 [OTTOT0000000000000000000009000000900000008000800

JSP1 IDE1

USB1 JUSB2  JFP1 JFP2

J
(IEEER) EREEL ks
JUSB PW1
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A

AbIEER

= X LGA775 £ Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/
Celeron® £ 2 8§

n XEEREEERS 4 £ CPU REE X
(E T HCPURIRFTE S, iB15/H
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

X FSB

= Fik 1333 MHz

BHA

m bHF: Intel® G41 TS A

= FEHF: Intel® ICH7 &K

HE
= 2 % DDR2 667/800/1066(0OC) DIMM i+ (& X 8GB)
= 2 % DDRS3 800/1066/1333(0C) DIMM #&#& (§& X 8GB)
( BT HESRARBMEITE, 151514
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport )
LAN
= B3 Realtek® 8111E (G41M-P43 Combo) 33 10/100/1000 R3S A M
= B3 Realtek® 8105E (G41M-P33 Combo) 3% LAN 10/100 HEEA A M

FM

® [ Realtek® ALC662 & B &

= X 51 FEFMEmE

= &A Azalia 1.0 H5B

IDE

= &3 Intel® ICH7 X35 1 4N IDE %1

m 3#F Ultra DMA 66/100 , PIO 1Bk
SATA

= & Intel® ICH7 X35 4 4 SATA 3Gb/s i1
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#n
= FEER IO
- 1 4NPS2 BFRiwO
- 1ANPS2 BERO
- AN HTIRA
- 1A BITIRA
- 1MNVGA %A
- 44NUSB2.0#%0O
- 1NLAN#ED
- 3N REMFTMEN
= REEA
- 24NUSB2.0#0
- 14\ S/PDIF-Out 0
- AN EEESEN
- AN MBEARTFXED
- 1ANTPM D
kit |
= 1 NPCIE x16 #&#8
= 1N PCIE x1 ff1¥
= 1 NPClEH#E , %% 3.3V/ 5V PCl B&RE
HI A%
= Micro-ATX (19.8 A% x 24.4 2%5)
B
= 6 MEER

WMREEBEMTEM , HEREHSH , BB RZ=RHIP ARG FEAE
Bi, PJ4tX : http.//www.msi.com/index.php
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R

LERERERE , YARERREBN A ARANENER. TREVRAER
ATFIEF.

kEAEE, ABE
N EINFZHE R,

FEEFEF) EEEED) BEEEN

& —Pp mu

SREBEEEEERLZEINEE , REHERDEIRLIABHEE,

EE
* N TBEIEIRARERR | B AR R ELSHAEZ EIEE | BB EREL
52 RIECEEERLATE,

* Egug&ﬁﬁﬁﬁﬁéﬂ#ik/\iﬁiﬁlﬁéﬁ, B A ZEA M T EE R
gt
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REER

BEEREMRT A TEA:

HiTImA
Line-In
Ling?ou
| O
5= BITIH A VGA %A USB %01 MIC

BHRER

X—EFEHFLMARZECPUNAE , BLHFBERREER LML &
¥t , HEEEFSTHM4H ARBRENANSRET,

LGA775 CPU M#i# B R

HERKCPUR , BFRIAREHARBHIECPUR R, MRBEEHAKE &
EFVARRLEFUAME,

LGA 775 CPU WAl . LGA 775 CPURYERTE , &4
— L ABIRECPURE , #£
CEFNER.

EB=ARMIERAPIN EBZAMIERAPIN
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BHREATSRREBRECPUNAE , TEBHNRESSHECPUMERNIA

10. WFRBAERENZEA , FREAIETE ,

12. BBER , UBANMUREELREBEA,
13. &5 , BCPURBEELBAE RO CPURF#E

EE

*

*

*

o 9o~ 0D

1. ETEMIHERERE , REHEHRTH , UHE

°

CPUIEHE LEE —MERRYE , MRICPUBR
2, BERRKCPUZHE , BRENTLERRE
&, AR EMRZ R,

REEEREFN -, RTERRPS.
BLBIFEE LN

FRTH.

BRI, BITFCPURE,

EWETCPUERRRAEE , ICPUM AME
f UACPUNERIL %, & , —EE5CPUK
EROXI T RABSS RLo

BMCPURBELRETAMET A WRRERE,
FEEMBHCPUN EHRE,

ALESR.

BRETAN , REAKBLNS T AEER.
EEmAMTH R RPN

4 (EEETHLARINERS@ ) .

Ak,

EHEBIOSHFEEX FCPUHIE R,

RECPUSRZ% , BIELHRY B HIECPUIERE
E, BBEEEER.

BRTEX BB B EIRE FAREN CPU/BA R B Z R A
RSB, BHERAEEANEZHES TR,
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RENFEA
1. AEBENPRRE—MRO , RERERERN S EOREIEED,

2. EERAAFRAZIDIMMERE K ABFHEAN  BEIAFEREFEDS T
A, YAFRATLEM , HBRFOFEFHAE. NRBEBNBEA
THE , BRETHLFERS.

3. FHRENFRARTHAFHEARTRHE.

ZEE
* EREERAT , TRNAGFEES , —EERARXEEAZENAFEA.

* BRDEEHRLE A E G ATFRERIEADIMMIIGHE F -
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ATX 24-Pin 8iF#0 : JPWR1

BB O EEEATX 24-PinS8RER . ES5ATX 24-PinsRERBAEEN |, EFH
SHIN, BRERBOELZESOER , SN NIRF CERTIR, FERE
SKEA , HERESERBIREOREERE.

ATX 4-Pin BiR#0 : JPWR2
It 4-Pin BIREO AT A CPU fited,

EE
BINAT A O S RS EMIATX LR R E WA 58 EAETTo

IDE #£0: IDE1
MEOXZFIDERE , XRMHEIDERE.

EE
WREITHE —REEL LERENER | ERXTEI B 5 IR ERER N 2
MBS, SRER] FIRBRER XX TR RENN A

106



MS-7592

ER{T ATA $00: SATA1 ~ 4
HEAR—ABEBTATARERKA , SMEOTLUEE—NEITATARSE.

EE
B ETATAREIITIOR | BHELER R IR HIEE K.

R BiR#E0: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2
RBERIF 2V REBARNF, SBFRLEINBEXNFHIBRIELN
EMR, M2V, MBBLRILL  SXFUZFIGND, MRENENRERAE
MRS, BB RER—MERNRI IR RE MUK RS T E AL
o

CPUFAN SYSFAN1/2

S/PDIF-Out #0: JSP1
b3 O AASRIERES/PDIF ( Sony & Philips MFIEERH ) HFEFMERFH.
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BIEERED: JFP1, JFP2
XEREORKRNFIBEER EAHFXAMLEDITRERE D, JFP1MIntel°Hi & 1/0 E#E
MIERA,

JFP1 =7

BB EHREHED: JAUD1
B ERBERED EEE-NFRED |, EMIntel® /OB EAREZEMNIEFR
=

Bif® USB #0: JUSB1, JUSB2
3O Mintel®B /ORI B EHGERMERE ., TLUEESEHUSBREMN LR
% , BIINUSBER |, BEBAAHL , MP3 $EikEs , ITEDHL , BHIRARS.
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TPM #4AEEN: JTPM1
BIEOTEE—ANTPM ( Trusted Platform Module ) #4, 3 ZTPME£F 4
FMARBEZAYT A ZE.

HEARED: JC
BEKENETRBE, NRNFERITFT , EX2EE  RE2BFIR
S, HERBLETEEER. BHBRX-BEEE , Q5 ABIOSIRETLAR

ERRIEIE R,

0
00
W

QQ\)(\

& CMOS Bk&k: JBAT1

EFREEE-NCMOS RAMRERZEBHIE , X EBRMEY —KABE
#e, HTCMOS RAM , REFITEIMNHMERE B3| St ARERS.
REBERRAREEL , TEAKKTBREIE.

1 a1

RIFHIE AR EE

b:3
HERGERFRT | A LB IG5 2-36t IR B BRCMOS R, MIGIEEIZ]1-2¢ g 1%
BYRTS. EBRIERETFHAIERRCMOS | XHE AREAN EREKIAE,
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USB ®iRBk4: JUSB_PW1
XL ARA USB wM%EE VCC5 = 5VSB e, MRBARIREEER T
USB imA#ie8 |, #iE#E 5VSB.

JUSB_PW1

o|o|o
(fitiR# USB BEE {
#0)
-1
% 1-3, 2-4. % 3-5, 4-6.
8 USB ®iRiE 8 USB #iRiE
#3 vees b #%) 5VSB £
(FRIA)
EE

WRERELE 5VSB £, RN ATEERBEE D208 E o

LAN, B 50 EuP Bk4k: JLAN_PW1, JAUD_PW1
EREEXT |, EuP(RERMEA @) RE D BIRIDFEN —Mrk. XLEBE AR
JB/ R B IE AL A 5B S QW EUPThAE.

-1 1

(#LAN fEO) *1
FFi2 EuP (B X EuP

E)
A0D. P
(# JAUD1 A1 ~1 A1
#0) FFE EuP (B 3% EuP
E)
EE

MBHREREE EuP k| 7€ S3, S4, S5 k7 F %M EE ( Wake-on-LAN ) %
BENFR S

110



MS-7592

PCIE #&##
It PCIE X5/ & PCIE REMYT B+.

PCIE x16 @&

PCIE x1 #&#&

PCI &
HPCIEEXZEM - , SCSIF , USB+F , MIEMFEPCIHEHYT E+.

ZE

HEEMAZMER R0, EBUBFREXH. FEif, BT RFHBAXEXT
B HAHEE |, LBk , FFXHBIOSE &,

PCI S RBAZI
IRQE AR HTE REAFI R R B RNV RS, FRENPUESER ML EBRNE
#5l%k. PCIIRQE M —RERIEREDI M T RATRHPCIELEND:

it
E 1 2 3 4

PCI 1 ‘ INT A# ‘ INT B# ‘ INT C# ‘ INT D#
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BIOS k&

HHENMEE , REFALFRPOST(MBER)ER, YRFLHAUTEER
1% <DEL> A A# AR ERF.

Press DEL to enter SETUP

MRGEBEEMERMBRBELRT , MEMHFERHE ASetup , EXNEBIFH
SEENAE LRESETREFH R BN RS, BhALUREZTF<Ctrl> , <Alt>F<De-
lete> REH B BHRE.

ERE

CHOS Setup Utility - Copyright (©) 1985-2010, fmerican Hegatrends. Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BI0S Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults
» /U Monitor Save & Exit Setup

» BIOS Setting Passuord Exit Without Saving

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help
F8:Fail-Safe Defaults F6:Optimized Defaults

Configure Tine and Date. Display System Infornation. ..

BIDS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size 512MB

Standard CMOS Features ( #R#CMOS#§1E )
EAREETNEANRERBHTRE, WtE , BHE,

Advanced BIOS Features ( B#BIOSH % )

P L S AT LU AT AR B A B AR A A 1

Integrated Peripherals ( & /&4 )

5 SR AN IR & R AT SRR E.

Power Management Setup ( EBIREERE )
EALRETUNREBREDHITHINRE.

H/W Monitor ( B4 )

WIS RLBEHCPU , RBARA AN FIENRERAB R EAE .
BIOS Setting Password ( BIOSEBIZE )

fE AL T AR EBIOSH Z S,

Cell Menu ( B4 )
5 PR ML 32 2 T AR S R eB R AR B AT IR TE o
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M-Flash
8 Pt 32 8 W] UM USB R B # i B I #7BIOS

Load Fail-Safe Defaults ( £ A SRS HEE )
ERAL LU ABIOS] BARERFMEMRENREE,
Load Optimized Defaults ( RAR(LIZEBREE )

FERALREAURRERFRESEEZARZRELERE

Save & Exit Setup ( fR1Z/FIBH )
RIEFNCMOSHIBE , AFIE HSetupBFo

Exit Without Saving ( FR#FIEH )
HAENCMOSHIBH , RFIRHSetupBFo

HIBIOS{E,

BORE

CHOS Setup Utility - Copyright (O 1985-2010, fmerican Megatrends, Inc.
Henu

Current CPU Frequency
Curvent DRH Frequency 1066

» CPU Feature
Intel EIST
CIE Support

fdjust CPU Base Frequency (HHz)

Adjusted CRU Fremency (H) 2664

» Advance DRAM Configuration
FSB/DRAM Ratio
Mdjusted DR Fremency (M 1066

-66GHz (333x8)

Help Ttem

Configure CPU.

[Press Enterl
[Autol
1066

futo Disable PCI/PCI-E Flequencg [Enabled]

DRAH Uoltage (V)
NB Uoltage (U)
CPU UTT (V)

Spread Spectrun

N
1066MHz

[Press Enter]
[Enabled]

[Enabled]

13331

2664

TAutol

[Autol

[Auto] I

[Enabled] v

HNes:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

FB:Fail-Safe Defaults

F6:0ptimized Defaults

Current CPU/DRAM Frequency ( 2 & CPU / DRAM i )

AT & R YR CPU/M/CPU-NBHI 57

CPU Feature ( CPU 1% )
R<Enter>@# A FRE,

o R

CPU Technology Support ( CPU ER%# )

E<Enter>H A FRE | KB REREKCPUMXFHHEAR,
Intel EIST ( Z&45/R B BERESAHR )

L858 M) 4G R B BERR ST ( SpeedStep ) RARAFRRBHMAERMMEAKT ,
TR ENRIHEERBTRRACER T, WIFEARET XFRSRE4E

37 ( speedstep ) HARBCPUSE I,
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C1E Support ( #EEIREZFF )
BALMAECPUZARIRRCPUBRIREER. TRMANLERI XL FEEEN
RE (CIE) o

Adjust CPU Base Frequency (MHz) ( % CPU E&Jfi% , #£{IMHz)
B TUASRAZCPURRIAER , B UMHz, BT LUBE AR LTEX CPUMTE
. EWEBRBMITATZRY,

Adjusted CPU Frequency (MHz) ( %S/ CPU =% , B{IMHz )
WIS REREH CPU M=%, Rif,

Advance DRAM Configuration ( E4%DRAMELE )
HR<Enter>@HATEE,

DRAM Timing Mode ( DRAM B )

WA FERREHAFEL LK SPD ( Serial Presence Detect) EEPROM
BEIRERF, RBIIAA[Auto By SPD], BIOSHRIE SPD HMEE Bzhik
BREFEFMTIMEXER, RELTAA[Manual] , AFATAF3HE BN 7R
FRTFIMRIER

CAS Latency (CL)
%HDRAM Timing Modei&i& i [Manuallft , LI AT AR, LT &I 5 it ik i% 8
(CAS ) WWIER , BIESDRAMIRBIRIE S /G | FFiA# 4T IRER BT A HER B /8 ( B4
ETEh BN R ) o

tRCD

X DRAM Timing Modei& & #[Manuallft , LR A%, ERIFDRAME , 175
FIRDFF UM, WHAGFIRIRET i UEE ( RAS ) B5ithit %38 ( CAS)
ZEEEERF. BEERKED  DRAMBEREM ST,

tRP

%DRAM Timing Modei& & [Manuallft , tIUAIHEE, BRI AT LUK B 1T itk
EB (RAS) B AT A BWNMHEARK. FEDRAMRBIF & , TEBEHE
T EBRRARBBE |, R TELTTE , DRAMAEEERE R, I
EATFRARERBLSHAREIEMHFH,

tRAS
L4DRAM Timing Modei& & J[Manuallt , tEIAIAEE, WHREERRE -1
M17 % Tt RAS FREERTE,

tRTP
HDRAM Timing Modei& &} [Manuallft , St A AR, HLIIEERESMHA
FEIE R Z BRI A 1E) 2 R

tRFC
MDRAM Timing Modei& &} [Manuallft , HIA A A%, HINREEHE -4
K178 TR RFCATER T A,

tWR

XDRAM Timing Modei& & J[Manuallft , BT A AR, LIAFHRIZE —NE
BRAFEREZTR—DMEREREZE  EMA L2 LT BER (A4
BEBREL )  IMERARRIEFARBHEEF PN BRBREZTEEANE
BT,

tRRD
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DRAM Timing Modei% BN [Manuallat , LI A AZ, HINEETRREHNFE
R B active-to-active FIEER

tWTR

LDRAM Timing Modei& &} [Manuallft , IV ATEEE, LR EMNERIEE
EWHZENWERNF. BIXNDDRZENE—AFERRNEE —RERERE
BT —RIEIRAE Z 18 B9 A JUESR Y 8 /N9 B 4 B A 3K

FSB/DRAM Ratio ( FSB/DRAM f&5il )
BT S VR AR A B F SBE A 17 9 5471

Adjusted DRAM Frequency (MHz) ( BEEMNEME , £HMHz )
WIS REREHNERE, Rk,

Auto Disable PCI/PCI-E Frequency ( E1Z15%f PCI/PCI-E i )
& BT [Enabled] , REFMZEE PCl M PCI-E EIEBER (<) BT 4h A&/ g
#FH (EMI)o

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V)
X LE3% I SRR CPU , ATEAIS A B,

Spread Spectrum ( SR )

HEREONSEFRERTEN , BOTHRE (RiE ) 2FEEMI ( BET
) o MESTEREID AL T LUK RIOR R EBRFT EMBR T, FTOUBORRI
RELEFARNFENNL, NRLEABIBHTHRAE , FRIRENR
[Disabled] , X# A UL REW M AERMAIREM . BRNREK BT RAE
EREFBUT , ZEALUAL BH TR B, REBIAEA , BFFUHR
B, RREERMINEERE (H3) ) a5 ARMEENEERE, X#
SGBURBIMM AL BRI,

EE

* WMREREEMEMIGEREE | BEERERGRENTREMNIERE , HFREN
[Disabled]. 1852 , ZREHEMIFT FHAY1E , iEiE#ESpread Spectrum($E)HI
B, LB LEMI,

* $/R(Spread Spectrum)BJ{EHEE , BHITHEM)RM ) , FRERFEE M th1H 7
B, B Hi/RE(Spread Spectrum)ifE — MR EEHIE , ESEEMIFE,

* LEGEEITAT |, 1BEXSTE(Spread Spectrum)ZhEE | K4 BIE —MNRA/DEEE
BUHARSIANHBEENEERR , XELSBIEETRIL EHHIT.
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BARREREE
BRI AER EAREMERHUNREE.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2010, fmerican Megatrends, Inc.

» Standard CHMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Management Setu ized Defaults

» H/W Monitor Load Optimal Defaults? Setup

» BIOS Setting Passuord t Saving
[0K1 [Cancell

The-

Configure Tine and Date. Display System Infornation. ..

BIDS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size 512MB
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AN

FERP

B2 E G41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo %% (MS-7592 v7.x) Micro-
ATX £##R, G41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo R%IE#1R , KA Intel®
G41 & ICH7 & /48 , L &t¥ LGA775 24EH Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/
Pentium® Dual-Core/ Celeron® 3R 5I 232 88 k7% 5t. G41M-P33 Combo/ G41M-
P43 Combo X% , RIEESMEREXENR LRBMT AMERE R,

THREER
CPUFAN1
Top : mguse = H
Bottom z
keyboafd &
T 2
=il ’
=

Top:
Parallel Port

Bottom:
COM poit
VGA por]

e

USB ports

Top: LAN Jack &
Bottom: USB pprts 2

g
o o 2]

EEELE  sian_pwi 3
S

JAUD1
e D JBAT1
f55)
B
Sy
Jcn

JSP1

USB1 JUSB2  JFP1 JFP2

J
(IEEER) EREEL ks
JUSB PW1

DIMM1
DIMM2

Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ST
|:| o
PCI_E2 Intel
Ermses o] ICH7
C_JC_1
e )
D PCI1
e ———
JAUD_PW1 [OTTGI09000000009000000000000900000 10090 01909909000
IDE1

17



B

RER

= XI¥ LGA775 3B Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Dual-
Core/ Celeron® R5IEHE 8

n TEEEERHIIEEN 4 pin BFER
(MAZEZ CPU YL, , BRI E R
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

X#EFSB
= § %3 1333 MHz

oy
m 4645 Intel® G41 & E 4R
= 45 : Intel® ICH7 &K 4R

(b ]

= 2 {& DDR2 667/ 800/ 1066 (i#4&) DIMM #i#& ( X EM SRS 8GB)

= 2 {5 DDR3 800/ 1066/ 1333 (#48) DIMM #&#8 ( X E@ & H S 8GB)
(BHE Z BT HEIHBITE , BRI E R
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN

= [ Reaktek® 8111E X% LAN 10/100/1000 #Ri& Z A#85 (G41M-P43 Combo)

m [ Reaktek® 8105E 3z 1% LAN 10/100 Ri& Z K #8%% (G41M-P33 Combo)

M

= [ Realtek® ALC662 & &4

= RE 51 BETREE

&4 Azalia 1.0 R

IDE

= [ Intel® ICH7 %1% 1 {8 IDE EE

= 324% Ultra DMA 66/100 , PIO JAR E# B HHR R

SATA

= [ Intel® ICH7 %1% 4 {8 SATA 3Gb/s E &
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R

= K

3 EERER
REER
- 218 USB2.0 &
1 1l S/PDIF Out ##5

EHEEE

118 TPM #2858

i
= 1 {8 PCIE x16 @&

= 1 {8 PCIE x1 #@#8

= 1 {8 PCI f&## , X 3.3V/ 5V PCI [Ef#E
R~F

= Micro-ATX (19.8 cm X 24.4 cm)

%l
LRCR RS E

IR T BB BTN, BEU THRMEREBRE

http://tw.msi.com
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A

ﬁ%i’&é&ﬂ‘& , BB ERS B ERRREERR, TRRELBAVEDT
BT :

AEAER CEE
HEBBRANE

EBEEF) (e BREED

o —p mHA

FOHLERHR L REAARMER  BEARKEBTMR LR S
RBRHE,

REEH
v RETHIREE  THIRBEREREFEILFTES , ZIEH FFLERNA
L

Rto

¥ B EHR EMRATRNES BB U RERTHIRER.
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L

EHRARK AR T 51 & RS

=3

O

0000 §> mﬁ &

of)ol | 0@ O

4 F5lE VGA E USB E#i#E EREA

ERRE

AEHEREDRGEERR, CEEER, BEFRREZHR VR, BFE
BEER. RSEERBENSE, ETRERB N REZESG  LETFRES
B

R LGATT5 HRBEBRRBBER

EREFRBERN  AERBARE BRI LIREEM —ERRAR. &
& OBAMCHELE., UKHRER K BHREK. ARERPREESRLE
ZHBAE  BREMBAR , FHHE,

LGA775 CPU &t il & LGA775 CPU &M@

BRPRBEE L ARKBRE , &
BE o

HE=AZDA Pin1 ERE EEB=AZDA Pin1 IERE
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BERTISR, ERGZRPREEHEAHREART. ERANREGEIREESR
REBRZR,

1. CPUEELE-LVBRESRE CPU HE., X
% CPU B ZMT , LAHHZIR,

BRI A RE R T o
RS B o

BRI,

RuRNRg  BITREEE.

W58 CPU [ERERE [ , iEMERETR. MUF
BRI RS AEE, TREHEHER,

7. BB CPURBEENTF, BREF K FEEEH
CPU ¥ E#H &%,

8. EBELEEE.
9. BETHR  ARBHUREEREEEZNIE,

10. HEEABMEMR ENREA. BEABAHET
B, BE E-F SR RN E LA,

1. BTEUEFENEERR. BREEHTFE (F2
ZFELBEROIERSEM ).

12. BMEEMR , BELEFESERGBA.

13. ®#A CPU BURBHRIEE IR L CPU AR
R,

o 9o~ 0D

EEEE
* #R BIOS EA###E CPU MAE,

v R&HE CPU B, FEFZBERE CPU SN R ZE,

* FEEHRETERREPREEERAREAF TR ZET T EREEE
W EHENBEEAT=R.
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RETEMAIE
1. EREEAERE-ERRME. REREL-EFERE.

2. MERRREERERARE  EIERBEALNSTE  FERAAGE
R, EREMSEEROKERR , LH_ANEBFERAEFL, BEE
RS RREARAREENE  BETREFE,

3. FERERALREEECKEEEEENNLE,

HEEER

v BRFYEEER  FREZERTEBENLERGE  LEAZERRR K
Vodioky i

* B SEASCIEERIEA DIMM 1 JEHE LU BER FAE IE % B4,
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ATX 24-Pin BiFR#EEH : JPWR1
AFETEFREE ATX 24-pin BIRGLAERR, E#E ATX 24-pin BIRE |,
BAHSOERBEHERNY K BEEREARBHEA,

b

RREIREE

ATX 4-Pin BIREEH : JPWR2
AEREERM CPU A,

EEEHR
R EEEIGEZTBL ATX BIRRERS | UBREBIRETER,

IDE Eif#H : IDE1
AEEAEER, KHEMRHEM IDE £E,

EEEHR

AR — RHEAR L 22 AR | RAEBRAIBAR | MAERR R B i fE R = 5
HERMEFIIEEE EB/RER, FETERBME R REX R ERK,
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Serial ATA #58 : SATA1 ~ 4
AEFEABE Serial ATANE , AEE—A Serial ATA £ &,

EEER
FEIB M Serial ATA BE#REEIS 90  , MR EBEFIFELER,

BEREIREES : CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

ERARERGXIE 12V BRAR., EHEREIERRR  FURARRE

B, —EEEEE +12V ; MBRRERR , AEES GND, EEHRRABEXR

Jg’iiﬁz%&%aﬁaﬁﬂ , AERRRERERRZAR , HEMEA CPU ARE
I ZhEE.

CPUFAN SYSFAN1/2

S/PDIF-Out 5 : JSP1
AT E) S/PDIF (Sony & Philip Digital Interconnect Format) 77 S\ &4 8
LER.
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E4R$EESE : JFP1, JFP2
ELEEEED I EEMREFRK LED B RE. JFP1 WRBFE Intel® EHRE A/
WHEERGHR .

JFP1 =7

MR : JAUDT
AEEEIEREN , BRKFS Intel® HARBIA/ 8 HEREHR%.

USB ##5 : JUSB1, JUSB2
ELEBERRAS Intel® EARMA/ 0 HERERGHRE | BARS®E USB M ,
fign : USB W, BAAAM. MP3EMKER. FIRE., BURMSHELEERE.
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TPM $£58 : JTPM1
FEREITEERLEE. ESHEFESH TPM X2 P AEAFMH.

B R e B B BESR - JCI1
FERRI AR IR. ARBRITERE , FREEBFRES , RRg
REFME , WREBE LETREEAL, FBHEA BIOS RERXFERILLCEKA

.

0
00
W

QQ\)(\

& CMOS Bb#R : JBAT1
E#IR LA —1E CMOS RAM , RFIANMEE I RRF RHEME. CMOS RAM
ARARES RIS , ABRBEERR. ETERARTE , FEALHK

°

1 a1

EEER

RIERARAAF | 715 2-3 A2 EELUB R CMOS B, REEIZ] 1-2 B SZ KB
B, VRN ERREBIMRETEIT CMOS BEXER , U THIRZA,
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USB EIRBER : JUSB_PWA1
LUT B4R FA LUZ B VCC5 B2 5VSB BN USB EiiR, HEESMENH
USB E#BRHEIRFER AR 5VSB.

JUSB_PW1 2 s
(TR L ololo]
Uss mem) 012 'jl
BAEA 1-3, 2-4. BIEA 3-5, 4-6.
FRE USB BIR FRE USB BIR
M VCC5 K& 1 5VSB & &
(FERR)
EEEHE
EENBRRBEH 5VSB ZE SREBIF 7 BRI 2A U LB,

#83E R F 3k EuP BbR : JLAN_PW1, JAUD_PW1
EuP (FEREER) RESEBNEL BREENEE, ELBRARMZEREME
B R EMIEREM EuP ThEE,

LA P
-1 1

(MBEEEEEA)
B EuP B3R EuP
(78R%)

00

(JAUDT 3 A1 1 “1

SEA) B EuP BARA EuP
(FaR%)

EEEHE
EAERARIRBBR EuP , RIE S3, S4, S5 ARREF , Wake-on-LAN ZhEEE % &

o
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PCIE #&##
PCIE #&# % {8 PCIE NEKNER <,

PCIE x16 @&

PCIE x1 #&#&

PCI &
PCI X M@, SCSI +. USB FREEFE PCl RIEMINEF,

EEER

WEABRIRT 0, FEZCHBRRKIE. B, BRRTFHERR
B | BRI RS I ERENEAR, Bt BIOS RESHIEMRE,

PCI B ER

IRQ 2HEER (Interrupt request line) MEXHER , 218 R B X FERAR
EWMREROTHRE. PCIH IRQ WL , BREEEEE PCI ERIEMM , 0
TRAR :

E B
1 2 3 4

PCI 1 ‘ INT A# ‘ INT B# ‘ INT C# ‘ INT D#
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BIOS &&E

gI?"

% , RREHBEES POST (MMBARNE ) BF. ETIHASHREERL
B , 1% <DEL> 8 , EARERR,

Press DEL to enter SETUP

(¥ DEL 8 A\ FREIEE)

EHFASECRENRDEL , MEBEERARER  BERREE , BEHR
BB , SRt RESET &, IRAREET <Cirl>, <Alt> B <Delete> &5
.
£33

CHOS Setup Utility - Copyright (€) 1985-2010, American Megatrends, Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu

» fdvanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Hanagenent Setup Load Optinized Defaults
» H/W Monitor Save & Exit Setup

» BIOS Setting Password Exit Without Saving

tles:Move Entel Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fi:Gemeral Help
:Fail-Safe Defaults Fb6:Optimized Defaults

Configure Tine and Date. Display System Information. ..

BIOS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664HHz Physical Memory Size 512MB

Standard CMOS Features
FRANBREREEANRFERE  flmsE,. BHS.

Advanced BIOS Features
e AR B R E R IR E RS ThBE,

Integrated Peripherals
EARZEREESRRREE

Power Management Setup
ERANZREREEREE,

H/W Monitor
AEERTRER. AFRERRRNESRE,

BIOS Setting Password
EFAARZERRTE BIOS B,
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Cell Menu
BB ERER ERIZH,

M-Flash
fEAAEER USB RFHEREM. RIFH BIOS,

Load Fail-Safe Defaults
AREHMA BIOS HBTBRE,

Load Optimized Defaults
fEFAIEERMA BIOS WRETARME , LUEBBEN RN

Save & Exit Setup
BB ERFE CMOS #BRRERN.

Exit Without Saving
HETE S E A HEARERR,

Cell Menu

CHOS Setup Utility - Copyright (0 1985-2010, fnerican Megatrends, Inc.

Cell Menu
Help Ttem

Current CPU Frequency 2.666Hz (33348
Curvent DRAH Fregency 1066t

CIE Support [Enabled]
fdjust CPU Base Frequency (Hz) [3331
ﬂd]uSted CPU Frequency (MHz) 2664

» Advance DRAM Configuration [Press Enterl
FSB/DRAM Ratio [Putol
Mdjusted DRAM Fremency (M 1066

futo Disable PCI/PCI-E Flequencg [Enabled]
DRAM Uoltage (U) [Autol

NB Voltage (V) [Autol
CPU UTT (V) [Autol

N
Configure CBU.
» CPU Feature [Press Enter]
Intel EIST [Enabled]
v

Spread Spectrun  (Embledl

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
FB:Fail-Safe Defaults F6:Optimized Defaults

Current CPU/DRAM Frequency
AIEFERE AR CPU/ iLiB SR, MK,

CPU Feature
& <Enter> @A FIiRE,

CPU Technology Support
T <Enter> @& , BIAEA FIRE, FRERTRERE CPU TR ENRNT,
Intel EIST

AEMKREKEREMRE AC IRERNER , REEMREBENREERE,
RIBEREZE Intel® SpeedStep £ Mi#) CPU F FFER.
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C1E Support
FRRAIIBERE CPU MER , BIEERMNEE, WIAARERIXE En-
hanced Halt state (C1E) Ih#E.

Adjust CPU Base Frequency (MHz)
ARIEFEE CPU base clock (B4 MHz &), ZARARABEREERER, IER
T RBEENRIES,

Adjusted CPU Frequency (MHz)
AIEFERFARE CPU WIEE, MR,

Advance DRAM Configuration
T <Enter> & , B[N FiRE,

DRAM Timing Mode

B1E DRAM WBFF , 24 H DRAM #E4E £ SPD EEPROM @ RizHl, 5%
% [Auto by SPD] , HI BIOS 4 SPD LA , 3REXE DRAM BEFRHEEM
BIRRE. RES [Manual] B , BILFB S NE N DRAM B F R AHRIEE,

CAS Latency (CL)

# DRAM Timing Mode %% F & [Manual] B , AIFAZEARMAL, AREZRHTL
3H{E5% (CAS) HEIE |, b7 2% SDRAM RIS S % |, BIMRETRIMATAE
SBESRY (LABRARET).

tRCD

# DRAM Timing Mode 52 % F &) [Manual] B , AJAB AL, EDRAMEH
B, SIAMRAI R D BFREN, AERESIMLLL (RAS) EfTLit (CAS) 2K
BERRE, RREML | CIEERM KA.

tRP

# DRAM Timing Mode 2R F &) [Manual] & , ATRBRAMAL, AEHEHFIL
HH(RAS)RABH KA. BRRMEAKH , R ECBBENR ZAER
E, ENURETTE , ARERTRRAEN. FEEEARRRRERS
By AR

tRAS
# DRAM Timing Mode %% F 8 [Manual] & , AITRABAML, &RIEEE RAS
EEEEIEPNGED b i

tRTP
# DRAM Timing Mode 2% F & [Manual] B , AIAZEARMR, HANFEXRE
G SES

tRFC
#% DRAM Timing Mode %% F B [Manual] B , ARBAML. AEEE RFC
mENEERARARERATERRE,

tWR

# DRAM Timing Mode %% F 8 [Manual] & , AIEEAML, NEEEEE
RBARREI AR BIRSHRBINTER B (ARIRET. FNERRBRRES
ABFERANER , TARZ B HBEATEE.

tRRD
# DRAM Timing Mode %% F & [Manual] B , AIRZEAMA. RNERERE
BRI active-to-active HEMERFR,
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tWTR

# DRAM Timing Mode %% F &) [Manual] B , AT BEAMG., AEREER
BAIFEBUEDEERE, AEAFELRERBEAITRERESEER
DDR £ (& Py #RFC R B8 o 2 4 1Y /) S AR B

FSB/DRAM Ratio
AIE A FHE FSB MAEALLRTIRRA,

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
FEETRHERCEENER, .

Auto Disable PCI/PCI-E Frequency
2 ABIRK[Enabled] , RFEMWZEHE PCl & PCI-E FEHERBR(BIRA)BAR , SURA
BHOETEEMI),

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V)
AIERELIEE . LR CPUNER,

Spread Spectrum

FTHIRFIREERFRISAR , RENWBAERE , 5REHEK T EEM).
RIBMERETIEE , TRAHFHREURD EMI HEE, ERSUWERTENEE &
#6718 B R A FIRT [Disabled] , BUZRIBUEMRABEMERKEE. HBEFA EMI
JRH |, FEIREFRK [Enabled] , SURD BRI, Y15, MEHETHRE , FHSEE
ThECEAR] , ARANER MM BIK , R UG REMEREMNER | il fEEE+H
BRI BRI E

EEER
* BB THE (EMI) BRE , 555 BEIE [Disabled] , LUZB LM RAREE
RMEE. BEBFE EM BE , FEEERHD ERKAEE,

* BRENBERA , THLBZEMK , BEHRARETEE, MAREEEE
EYE , EEH I,

Y IFEITER | ABAAATIGERIR , B2 EMER LM BN , 192 L 5| HEAR
BERGIEIR | T EAESA T BB AR A E
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MAREERE
BAHARE R E RS AR EHIE R BEREEPTRZARE.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2010, fmerican Megatrends, Inc.

» Standard CHMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Management Setu ized Defaults

» H/W Monitor Load Optimal Defaults? Setup

» BIOS Setting Passuord t Saving
[0K1 [Cancell

The-

Configure Tine and Date. Display System Infornation. ..

BIDS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size 512MB
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HZAFH
BUBE

Z NDERFG41M-P33 Combo/ G41M-P43 Combo (MS-7592 v7.x) Micro-ATXY
H—R—REZHEVLEFVLEEEZ, BLHUNFrESTTVET., G41M-P33
Combo/ G41M-P43 ComboldIntel® G41 & ICH7F v 7't v N &E#&E L. LGA775
Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/ Celeron®7 [0+t ¥ *(C
HELIENANT A= VAFAIRNY YV 1= 3V ERBRTHENT
EET,

L4772k
CPUFAN1
Top : mguse = H
Bottom z [ H
keyboafd &
T 2
=il ’
=

Top:
Parallel Port

Bottom:
COM poit
VGA por]

DIMM1
DIMM2

e

USB ports

Top: LAN Jack &
Bottom: USB pprts 2

g
- E

EEELE  sian_pwi 3
S

JAUD1
e D JBAT1
f55)
B
Sy
Jcn

ST T,
|:| o
PCI_E2 Intel

A== ul
[T T D

D PCI1

JAUD_PW1 [OTTOT0000000000000000000009000000900000008000800

18Pt IDE1

USB1 JUSB2  JFP1 JFP2

J
J o (IEEER) EREEL ks
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IY—R—ROHHE

7O&v ¥4

m | GA775 Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Dual-Core/ Celeron®
7OevH

 J7VEEHIY MNO—LFEDIESCPUT 7 VEVAY A —EHR—K
(BRI DCPUNTIEFKIE TiWebt 1 NES SR EZ (),
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

s SFSB

= FAR1333 MHzZHR— K

FYTEY h

s /=27 UvTintel GMF Y TEY K

m HORTUY T intelP ICHTF ¥ &Y ~

XEY

= DDR?2 667/800/1066(0C) DIMMAL ¥ N2E#4# (& K8GBH# AT4E

= DDR3 800/1066/1333(0C) DIMMA O v N2EF4# (§ A8CBHE M ATAE
(RIFDXTUEZ ISR EIZ DV Tt FEWebY 1 NEC SRS EE
U)o http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN

= Realtek® 8111E LAN 10/100/10007 7 —A kA —H % ¥ N & HR— K~
(G41M-P430 > 7K)

= Realtek® 8105E LAN 10/1007 7 —A N —H#% ¥ K &HR— N (G41M-P33
aVR)

A—F 1A

= Realtek® ALC662

B 5AFYURLA—F 1 FHAEYR—N

® Azalia 1.0%#

IDE

® Intel® ICH7IZ & B IDER— M EEHR

= Ultra DMA 66/100, PIO & NAR AZDEEHEE— REHR—K

SATA

® Intel® ICH7IZ & % SATA 3Gb/s’R— N4
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dx258—

= |/ONZI

- PS2YIAR—h x1

- PSR2F—R— RR—K x1

- NZLIAR—b x1

- PUTLR—BN x1

- VGAR—h x1

- USB2.0R—h x4

- LANZ ¥ v 2 x1

- F=FAFT YV %3
FUR—ROARIR—

- USB20d%RUZ—x2

- S/PDIFEAOZRT B— x1

- 7OYKA-FAFARIE— x1
- TABEBEVH-ORIR—x1
- TPMORYZ—x1

AO0Y k

= PCIEx16ZQY ~ x1

= PCIEx1AOY bk x1

= PCIAOY K x1, 3.3V/5VPCINAA VB —7 T —R&EHR—K
&

= Micro-ATX (19.8 cm x 24.4 cm)
AR

= 6

HRCOVTHLWVERERDOBEE. BitOWebH 1 hESRL T
We http://www.msi.com/index.php
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BUR

ARBREREITZHBE, T—AOELWIBICIYY—R—-—REEEEY., LU
ROOT—2AVBHUTOLSICRFIENETT,

o

comeuren ||
WT., 7—20
102 =)L RD 1= %
DETT.

8

o

FEEFEF) EEEED) BEEEN

—» _RUR

ERZEZ2RULT. ARV RAT 2T —AOBEYBMLEILC A VAN —ILULTLE

TV ThAs, RURZBLTEELET,

zE

* XY —IR—RDBEEEBILTZEHIC, NY—R—RKOEIEET—IXDBEDRE
BHD VT —RICER (T REBRR > R 7RIk hET,

*ZA—NESEBCIRNN BB EHIC, NHP—R—RK/T—IOHICLED
J2R—F RNERY BV EERBEL TS EZ ),
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IONZIL

DT NZILOBRBATOREY TY,

—— NZLILER—k LAN

S ONG)

— = | O
pealewms = = 151

C
F—KR—K COMA—K VGAR— K USBAR— K MIC

N=RIIFEYNTFYT

COETEN—RITITOAVARN—LFIRICOVTHALET, 1 AK—
LZBLT, SEIVA—XY ROBRWRVWET A Y AN—LFIBICEHHTO
EBEISTEE L,

LGA775 CPUB KT U —F —A %

CPUERI N HRBEICE., A—N—E—REBSLEDICE—RZV I
CPULEBBTDLSICHBRICEMU AT TS EEL, WROBZHBETSLSD
L. E=PMI UV RCPUILEBTRHBAICRASBECHUTIUIIITURESR
HLTLEEL,

LGA 775 CPUD % 74l LGA 775 CPUOE—RAR7L v &l

MRIOBBBETSEHIC, U1
DUVAERHLTLSEE W,

frERS DEH B

BEBVRHOY—IHFEBLES HBVWRHOY—IHFELLES
\EE1OF @6 T TRE BEE1OKEEICE T TERE
LET, LET,
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TROFIBICH>TELLCPUR IV —F—2FB/L TSV, BEBEHEER
BEREDHEARCPURIY —R—REEDHIBEBEET,

1. CPUVYTY NERBEAN-—TFSNTVET,

2. VYTYRAN—ZALET, LN—AIHSERIC
AFENTEERT,

CPUYTY ROEVHBEL DRELEY ET,
LN—Z2BEETL—KODT7YIHSHLET,
LN—EBETL—KERILET,

CPU®Malignment key(fZBR$ DEH)ECPUY T
Y ROH2RY]ZEDE T, KBTI EHEER
ELET.

7. CPUAELLKYTY RNCRE2>TWVWR L #HHR
LTLEEV,

8. BE/L—KEW-KWTBLET,

9. LN—2TFBLT7YUICEELET,

10. CPUY—Z—NHEBOEY 2 XY —KR— ROEE
RiCHbE, Wr<WEBELET,

M. EBAELVWCEZBRABLES, 7Y IHFBEES
NBETTYTIEVERLIAKET,

12. IF—R—RZEERELT, EHEICHLET Y 1K
COENHE, ELLKOYITELZEERREL
FY,

13. R#EIZ. CPUZ 7T —7 L &2IHF—R—RD
CPU7 7 VARV ER—ICEHRLTIEE VY,

ZE

* AT BCPUICBIOSASTIEL TLBC & ERFEL
TLEE,

CPUERELZVBERE., YTy NREODEODT
SRF Y IOH/N—ER TR T TS EE ),

* ZBOERGBEATHY, BFADRGBE GBI BEZEEN B ET.
TERSEZ .

o o

*
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XEVED 1) OEE
1. XEVEYI-LPRAEICEERIERKFOBZRICY REHN 1 7RG S
NTHY, COEOBESLEETRHRELRADBVLSICESNTVET,

2. DIMMXEUEY 1—)L%ZDIMMAO Y hAEEICELAG EDIMMAOY b
OEAICHZEDI-INEES Y FARBNICEAL, EP1—-LZEELE
Fo XEVEZI-LHF LAY LEBENLS, ORIV E—BIHFRAR
VRS EBWET,

3. BRRAFCEZ 1-IAAAOEDI-IBEES Y FICL 2> TELLEE
ENTVRAESH EBTREBLTILEE L,

ZEE

CFATFNFrZRAT O R THIMICTBICRA—DXEVEEEL TS E
E0

* XEYZOY NEDIMM1 E BSERICEAL T EE ),
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ATX 24E>2 BIFRI% Y &—: JPWR1
ATXBR24EY IRV 2 —ZEKELET. BROBICBEIRIZ—0M@E IDE
BLTRETL2HAWELRAATLEET VY, BEEIXIZ—0OT7Y I DEE
ZEDEIFELLERETNET,

ATX4E>VBRI% Y Z—: JPWR2
ZO4EVERIZVR—E, CPULEBREMIGLET.

b:3 4
ARBEHHELEBICR LEOIRIVZ—EEL<EHZL TV IZEN S &
7o

IDEJ% Y &—: IDE1
AHRBIZFIDEN—RFARIRTAT | XF 1 AT RZA T EHDIDEF/NA
AEHYR—NLET,

EE

N—RFAROE2EEATEESR, D+ /VE€AL T2EED/\—RF 7
ROERL—TICRETIBEN SN ET Dv2/\OREFIBREIZOEE
LTRN—RFAROBEHEN SRRENBI A TN ESSE LS,
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)T IWATAOR Y & —: SATA1 ~ 4
FRBEHREZ VT NATAA V=T TA ZAR— R EERLTVET, —D0
JARIB—IIDE. —DOZUTNATATNA AEEET D ENTEFT,

EE
SUFNATAT =T LG AESTOEM LICHT S B VWESICLTTZ V. F—&E&
BRICEENBEDTREMN B ET

7 7 > BRI% %Y &—: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

77 VEBRIARIZ—RGH2VORA 77 EHR—KNLET. FBH+12V, B
BACGNDTTOTEEXTICERLTTEV, o, FEROTATALAN—K
DITEZSMEEZERATRIBAR 77 ORERE Y —BEN DVWET T
CEERTIMENHYET,

CPUFAN SYSFAN1/2

S/PDIFH 8% & —: JSP1
FURNTA—I Y NTEEY—REHITHLEHOOAVEZ—TIAATTY,
SAF ¥ U RITAF ¥ ZILHDY REFHDICHIELTVET,
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702 MFILIFI Z—: JFP1, JFP2

AHBCE, 7OV MNRILACY FPLEDERNRE L EBFHERAIC, =
2O7AOY MNFRLARIE—HFABEATVET . JFPIRA > FIen70>
NARIERTH A HA RCERLTVET,

&
= '
<
<> o
=0
o‘)’l/
= TN LY
JFP2 Z oS e
—_— Yo s, <.
RN

707 MRV F—F 4 A% 2—: JAUD1

7OV MNRLA—FTAAEIAYHEFERTRE, 7OV MNRILASOF
—FAFHINARLBEYET, EVEIG AV TIILO 702 NARILERT
HFAVHARCERLTVET,

70> BUSBI% Y &—: JUSB1, JUSB2

Z W% Z—IEIntel® 1/O Connectivity Design Guidel=%#1L T, USB HDD,
FATINAXRZ, MP37L—F, F7U2&, EFAL, TORHOEEUSBA
VEB—T7 I —ABIRBENERIDENTEERT,
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TPMED 1—)LO% Y &—: JTPM1
ZNI%Y Z—ETPM (Trusted Platform Module) €2 1 —)L &2 L £ 9. ¥4
KOWTRTPMEFIUF AT S5Y MR—ARZATILESRLTEE L,

F—ARBEY—O%xI8—:JC1
COIARVEB—RBT—AAA Y FILEREIET, T—ANHAITSsShDE. T
—ARAREI Y- I-NCBYET, SATLARZOREEZRZRL, B
HEXYVE—DZEBERICKRRLET, COBEXYE—JZIUTITRICE,
BIOSEEZRWTX Y t—J % HELET,

.

0
00
W

QQ\)(\

21)F7CMOSS ¥ > /\: JBAT1
ARMIZFIBIOSHRERRERFTIZDBENHNTCMOSXEY ZHRBLTH
Y, BEIDIREVEMNSENERBIZ L THBERBLTVEY., C
OCMOSXEVILEBZSNIETFNAZABEHRICEL 2T, OSERRICEBETED
ENFABRICBYET, YATAREEIVTLEVEEREIOD v Y NEHL
TLEEV,

JBATT [o]o] =

1 a1

FoRERE F—REIUT

b:3 4

CMOSED T IR, ZRTANF7DMICE> 12823 — NEH)L &
To ZXTFTLEBBFEDCMOSD VU FIFMIUES TS EE V. YH—R—KD
WEPK LB E LRSI BRI SN E T,
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USBER ¥ > /\: JUSB_PW1

Zhs0F v /VFVCC5A5VSBIZ & > TEIfEE B BHUSBR—

NEBERLE

Fo ARV RNAE—RICIFUSBR— A BLHZRME LD &, 5VSBICEREL

TLEEWV,

JUSB_PW1
(FYR—R
USBOZRI&—
RS)

b:3 4

~
3

o
o
o

~1

1-3, 2-4%ZFH B
USBE A%
VCC5IZ3E (5
eI

2 6
] ==
g

a1 5
3-5,4-6 ZFiH B

USBESN %
5VSBIZFRE

Sv/VESVSBICRET B E, AU LD EREHKERSET,

LAN, 702 RF—7F 4 FEuPZ ¥ >2/\: JLAN_PW1, JAUD_PW1
EP(IRLF—ZEAT2RH@BARY RNAE—RCFBREREZRDT

BETT, ChSOD v /NHFLAND v v U OEUPH#EEE 70> i\7J‘—T47fZI
ROBR—EEWEHLET.

LA P B -
(LANZ v v o 1 - -
PSRy EuPZ B EuP% &%)
(F7 LK)
JAUD_PW1 EEE E
(JAUD1O%R ! “1 “1
02— ) EuPZ &% EuP % &%
(F7AILNK)
EE
v /VEEUPIZRET B E, S3. S4. S5IREEIC £ Wake-on-LANBEBED FEXDIZ
ZHET,
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PCIEAOY b
PCIEAOY NGPCIEA > 2—7 T —RRH— REYR—MLET,

PCIE x16 A0 Y ~

PCIEx1ARY bk

PCIZAOY b

PCIZAOY NEBERNAEOBWILRAOY N T, BT 2HY BIRA— KA
REENTVWET, HBRA—ROEYF AU IFECOVTR, HLRA— RIS
FElE nhBRABESRL T LEE L,

ZE

HRD— REFBAL VRSN V) I3k, XTRAICERTSTEK
TLEE Vo HERA—RICOVTERBBEAL LN ENENZITNEZAT,
Zr2/V. RAYF, BIOSBESER/\—RIITRE, Y7 NIITREE
2TEFLTEE,

PCIEIIAKER)\N—F 1T

N—=RIITHCPULHL THIWAKERESZHRL, PCERIhZZTTFN
A ADBEARY NOKE)ZRELET, FEENBZPCI/NADIRQEE T
D@V TY:

E B
1 2 3 4

PCI 1 ‘ INT A# ‘ INT B# ‘ INT C# ‘ INT D#
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BIOSDF&TE

OAVE1—2—%2REBT DL AT AIRKPOST (Power On Self Test)i@BRIZAY)
£F, TREMXY E—IHABEACKRENTVSHIC<DEL>F— 27 LRE
EEICADCENTEET,

gl;ll

Press DEL to enter Setup Menu

(<DEL>F—%Z# L TRREEHE Z U H7)

<DEL>ZHTBICCOXY E—IHABEATLE2HE. BREBRATSH
<RESET>Z# LTI AT LZBREBL T EE VW, <Ctrl>& <Alt>& <Delete>%
FEECHLTEBRBTEET,

XA R—D
CHOS Setup Utility - Copyright (O 1985-2010, Anerican Megatrends. Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu

» fdvanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Hanagenent Setup Load Optinized Defaults
» H/W Monitor Save & Exit Setup

» BIOS Setting Password Exit Without Saving

tles:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help
F8:Fail-Safe Defaults F6:Optinized Defaults

Configure Tine and Date. Display System Information. ..

BIOS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664HHz Physical Memory Size 512MB

Standard CMOS Features (BE¥CMOSEXE)
AN/BALEDNY AT LAOERNEREETVET,

Advanced BIOS Features (£3RBIOSERE)

HLARBIOSHEED R EZ TV ET,

Integrated Peripherals (PIE#RE D ERE)

IDE., U R, J5714 v UBEREDEES > R— RBEDREZTV
E3C

Power Management Setup (EFREZE LY b7 Y 7)
BREBICEID[REEZTVET,

H/W Monitor (H/WEZ &)

PCOREZRRLET,

BIOS Setting Password (BIOSE&E/YA7— K)
BREZEEFHRTDLOONRAT—REZELE T,
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CellMenu (ZJLXZ1—)
BRBEENIY NO—IAXA—N—20Y VOEBERELZTVET.

M-Flash
USBXF A T T /IN4A A% &> IzBIOSEH 2T 5BICERALET.

Load Fail-Safe Defaults (BIOSO#MAREEZO— KT 3)
REBEERELL LUNBREEBEZO—RLET,

Load Optimized Defaults (BiBN 77 # )L MEZO—RTB)
IHHAROREEZO—RLET, BEOREREHEOHY SV BN LR
EETT,

Save & Exit Setup (REEZREFLTRTITS)
ZELCREBBEZRFLTERTLES,

Exit Without Saving (REEZRFE TR T T3)
EELEREEEREFETRTLETS.

EAXZ1—

CHOS Setup Utility - Copyright (0 1985-2010, fnerican Megatrends, Inc.
ell Menu

Current CPU Frequency 2.666Hz (333x8) Help Item
1066MHz

Current DRAM Freguency
Configure CBU.

» CPU Feature [Press Enter]
Intel EIST [Enabled]
CIE Support [Enabled]
fdjust CPU Base Freguency (tHz) [3331
fdjusted CBU Frequency () 2664

» Advance DRAM Configuration [Press Enter]

FSB/DRAM Ratio [Putol
fdjusted DRAH Frequency (2> 1666

futo Disable PCI/PCI-E Frequency [Enabled]
DRAM Uoltage (V) [Autol
NB Uoltage () [Autol
CPU UTT (V) [Autol
Spread Spectrun [Enabled]

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
FB:Fail-Safe Defaults F6:Optimized Defaults

Current CPU/DRAM Frequency (F% ® CPU/DRAMJE 5 %K)
COEETCPUXEYDERBESRTEET. (BilEA)

CPU Feature (CPUD#4E)
<Enter>¥—%Z#{TE, YT XZ1—HFERRENET,

CPU Technology Support (CPUT ¥ /O %R — k)
<Enter>F—%&#HF &, YT XZ1—HNFERRENET, CPUDYR—NTBTY
JAOP#RRLET.

149



Intel EIST

HLIRAR A > T )L® SpeedStepT 7 / O (EIST)DER/EMEHREL £F. Speed
Step7 Y /OPRGCPUNERICISUTBE L BRKEELEE., NT74—T>
ALEBENEMIEECPUNRKBAEMZ DHAETT, HLRARA > TIL® Speed
StepT Y /O (EIST)ZHYR—NTHCPUZKERML ZBEICRENTEETT,

C1E Support (C1IEHHR—K)
CPUA 7 A RIVREEDQ B ICHBEHEZRHMTEET, £15L. £2TOCPUNC
DILRBB(CIE)ZEHR—RLTVEDHFTREH) EE A,

Adjust CPU Base Frequency (MHz) (CPUR—RAEE#H ZRAET 3)
CPUR—RVOY U ERELET(MHz), HEEZFTHEL TCPUEA—/N\—o 0O
VOFTBENTEET, CcOA—N—V0OY VOTANERRIEDOTRINT
TOTITEESLEZ L,

Adjusted CPU Frequency (MHz) (F8% L %= CPU/E# k)
BELLCPUBARBERTL LY. iMEATY,

Advance DRAM Configuration (& #% % DRAME &)
<Enter>F—E{FE, HTAXZ1-HRFENET,

DRAM Timing Mode (DRAM%Z 1 = > JE—R)

ZOEETDRAMAZ A 2> H#'DRAMES 1 —)LMSPD (Serial Presence De-
tect) EEPROMERRICK ) OV RO—ILFT2AESAERELET, [Auto By
SPDIICRRET R E. SPDOEHREZRIC. HBNICRBESREZTVET,
[ManualllCBRET D E, UTOXZ1—2FBHTRELET,

CAS Latency (CL)

[DRAM Timing Mode]%Z[Manual]lCi&ET D&, COEBNRABTEET,
SDRAMA' R HAK AN REZEL L ERHAKERBTIETORAIY
JBETHBCASLATUI—ERELET,

tRCD

[DRAM Timing Mode]%Z[Manual]lciRET D&, COEBNRETERT,
RAS(fT7 RLAEE)LCAS(HI7 RLAEE)DIESHEBEZFH TREL &
T —MRWICOOY IH A TIILENNEVIEEDRAMOBEEEAN LAY
Fo

tRP

[DRAM Timing Mode]%Z[Manual]lcRET D&, COERNFRBETEXT,
DRAMAU 7L Y2 1A BEEIHBREZEMIP>HBAZFHTHREL X
T, RASESOIOY VBN COBBMERELETH, BEREBEBTZLD
ORENZYEWVEEEDRAMOU 7L Y2 13T ELIC4KY), DRAMN T
—RERBTEBLBRZENHVET. DATALICABEDRAME A AN
—LLEBENKCOEENFATEET,

tRAS

[DRAM Timing Mode]%[ManualllCfET D&, COBEBENBETEET,
RAS(fTP RLAEBS)ZRELTIH STF— AN RAHENDZETORETT,
tRTP

[DRAM Timing Mode]Z[Manual]l_FRET B &, CORERFRTF—FHAHRAKE
TUFr—IHtoREBEEedI NO—ILLET,
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tRFC

[DRAM Timing Mode]%Z[Manual]lcfXETD &, COBBENRAETERT,
RAS(T7 RLAEB)DHARAKASTUF Y —IHNETTRETOI1HA4Y
LOBETY, BRETRASETRPOSGHKEZADLET, [DRAM Timing
Mode]Z[Manual]iCEET D&, COBENRETEET, TUFv—IH#H
NBEOTF—ROELAKICEITZHBEFH TR E?’bd)/ﬂWR‘CT}'e 0
BRETRZUFY—I0@D20IC. BRAANY 77OF—ENFXEURIL
ILRLILEZRAEND LIS ICRETHIHLEN B ET,

tRRD
[DRAM Timing Mode]%Z[Manual]iCFRET 2 &, COEBAAETEET, B
BRAXEUNVIBTTF—RT IO LAEZTS>EHDEERBEFHTHREL
E3

tWTR

[DRAM Timing Mod]Z[Manual]liCERET B E. COEBENARTEET. B
UXEUNVIRATREBENZEEIAZTHN SHARMY BHRTOHMRBEE
BMEFHTRELET,

FSB/DRAM Ratio (FSB/DRAM{%)
FSBEXEUIAY U FAMTHES L2154, FAEETHRELEEREL
£

Adjusted DRAM Frequency (MHz) (F82 L 7=DRAM/E52%)
CHOEBRERABLEXTVARKEZRRLET, (RREA)

Auto Disable PCI/PCI-E Frequency (B B)# (ZPCI/PCI-EEB¥R & |- ¥ %)
[Enabled]lCET D E. YATARERENTWALDIMMPCIZOY NI T
BESOREEELLET. BRHELBATIVDRI BN ET.

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V)
CPU, XEUXFY Tty hOBEEZFABLET,

Spread Spectrum
dAoE1—2—RBI7OYIGESERENBINILAGESZRICHELTVET.
IOV IDIRL—R—HFNLAGEERETIRIC. BELXCEBTAN
A9/ AREFREND BRHEEMNFIEUE T, ERNICRR— REOERED
BYBLICE 2> T/ A XREHBITAELICIXRLTVET, LALBERET
CBVWTABIC /A XHFBNTLESBEFHBY . TOKSBT—ATRANR
IRNTLLBARTESORFEEETSH_ET, /A ADRhERRT 215
EFHYET, BEE[Disabled]lCRELTHEALET. &2, A—/N—20Ov
V%P FIDRETHERT HIHE E[Disabled]ICFREL TS EE L,

ZE

CBICEREEEEORENEVEERE, S RTADKEME MEEERRT DL
®IC[Disabled]liCREL TTE (Vo F/, EREZHREN BEL EFER, &
9[Enabled]iCBREL TEZEDBERICEDH TTE (),

* Spread  SpectrumDEIF A E (T HIFAEVEE /A XRENEN EEET
B ZRTLADKEEFBETLET,

CA=/N—oOv OBEERE TBEEF, X Disabled/iREL TT (s
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Load Optimized Defaults (BN 77 # )L MEZO— R¥3)
BIOSOREME THHEFBORECRLET, REMHENTF—IVADNT
SADBNIHREETT .

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2010, fmerican Megatrends, Inc.

» Standard CHMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pouer Management Setu ized Defaults

» H/W Monitor Load Optimal Defaults? Setup

» BIOS Setting Passuord t Saving
[0K1 [Cancell

Configure Tine and Date. Display System Infornation. ..

BIDS Uersion U32.0B11 CPU Frequency 2664MHz Physical Memory Size 512MB
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ERTAEREVEIREBREER
REFE<BEFEEERSREGETEHRE>

BEEEWESE
BFER w | % | & | ~ms | samx | sa-xm
(Pb) | (Hg) | (Cd) (Cré+) (PBB) (PBDE)
Eth (Battery) X O o O O o
B4/ SR
(Cable/ Connector) x © © o © o
#\58/ H Aty (Chassis/ Other) X o o O o o
K &I ER (ACD, DVDE)
(Optical Disk Driver) x| o] ©° o © o
WERE R
(Hard Disk Driver) x| 0] 0 o & ©
ENRI B35 EB 4 (PCAs)* X 0] ) (e] ¢) )
#H % Ai&% (/O Device)
(#Mouse, Keyboard%) x o © © Q o
B & 8RB (LCD Panel) X X ) o @) )
R1ES (Memory) X O e} O O o
AEBABAS
(Processor and Heatsink) x © © o o o
#F (CD, DVD%) O O o ) O o
B8R (Power Supply) X O X O O O
12288 (Remote Control) X O O e} O o
78 (Speakers) X O (e} O O o
BYEEWER (TV Tunner) X O o o) O (e}
M & &k (Web Camera) X O e} O O o
T M+ (Wireless Cards) X O O e} O O

1. *EDR R E AR AR PR NI B BR AR (PCB) R B BUAHE, IC,
. EREBEENRITREL LM R HKIR 2 B ERT AL

. O:i%}?ﬁﬁﬁ?%}ﬁ&ﬁ%ﬂ#?ﬁﬁﬂ}ﬁﬁﬁ‘?W?IEESJ/H1363-20061’%7&%}35’9
REERT.

4. X RFEZEBEENREDE RO L — QRN R E BB HSI/T11363-200645
MENRBER , BHEEU ROHSER.

. AFEREPEHEZSFRESRPLFETHE<BTRE” RS REHER>EMN
LIREAHIREPUP (Environmental Protection Use Period)#7%.

6. A7 REMAZHRERMREPUPEIRAFS 1 E-8 715 87 RINR IR EABN(SI/Z

;;388-2009)?4'171_'\225? (BB ETEEPUPBITRREA A RAB 2 HSERATEIEE
Mo )

w N

o
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